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Kiitos, ettd olet hankkinut Leica-leikkausmikroskooppijarjestelman.

Olemme pitdneet jérjestelmiemme kehittelyssa hyvin tarkeand jarjestelmien
yksinkertaista, itsestadn selittyvaa kayttod. Suosittelemme siita huolimatta
kdyttdjad tutustumaan tahan kdyttdohjeeseen huolellisesti, jotta han voisi
hyddyntaa uuden leikkausmikroskoopin kaikkia etuja parhaalla mahdollisella
tavalla.

Saat Leica Microsystemsin tuotteita ja palveluja koskevia tietoja sekd Idhimmén
Leican edustajan osoitteen kotisivuiltamme osoitteesta:

www.leica-microsystems.com

Kiitos, ettd olet hankkinut valmistamamme tuotteen. Toivomme Leica
Microsystemsin leikkausmikroskoopin laadun ja tehokkuuden vastaavan

odotuksiasi.
Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Puh.: +41717263333
Faksi: +4171726 3334

Lakitiedote

Piddtamme oikeuden muuttaa spesifikaatioita ilman ennakkoilmoitusta.

Kaikki taman kdyttoohjeen sisdltamat tiedot liittyvat suoraan laitteen kayttoon.
Ladketieteelliset paatokset ovat kliinikon vastuulla.

Leica Microsystems on tehnyt kaikkensa toimittaakseen taydellisen ja selkean
kdyttoohjeen, jossa kiinnitetdaan huomio tuotteen kayton tarkeimpiin alueisiin.
Ota yhteyttd Leican paikalliseen edustajaan, jos tarvitset tuotteen kayttoon
liittyvid lisatietoja.

Al koskaan kaytd Leica Microsystemsin ladkintatuotetta, jos et ymmarré taysin
tuotteen kdyttod ja toimintaa.

Vastuu

Katso vastuuvelvollisuuttamme koskevat tiedot yleisista myyntiehdoistamme.
Mikdan tassa lausekkeessa ei rajoita vastuuvelvollisuuksiamme milladn tavalla,
joka ei ole sallittua sovelletun lainsaddanndn mukaan, eikd jdta pois mitdan
vastuuvelvollisuuksia, joita ei saa jattdd pois sovelletun lainsdddanndn mukaan.
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Johdanto

1 Johdanto

1.1 Tama kayttoohje

Tassa kayttoohjeessa kuvaillaan Leica M530 OHX -leikkausmikros-
kooppeja.

Laitteiden kayttoa koskevien tietojen lisaksi tama
A kdyttoohje sisaltda tarkeitd turvallisuutta koskevia

tietoja (katso luku "Turvallisuusohjeet").

> Lue tama kdyttoohje huolellisesti ennen tuotteen
kdyttod.

1.2 Kaéyttoohjeessa kdytetyt symbolit

Kayttoohjeessa kaytetyilld symboleilla on seuraavat merkitykset:

Symboli Varoitussana Merkitys

[Imoittaa mahdollisista kdyttovaaroista
tai asiattomasta kaytostd, jotka voivat
johtaa vakaviin henkilovahinkoihin tai
kuolemaan.

A Varoitus

[Imoittaa mahdollisista kayttovaaroista
tai asiattomasta kdytosta, jotka voivat
johtaa lieviin tai kohtalaisiin vammoihin,
jollei niita valteta.

A Huomio

Huomautus  Illmoittaa mahdollisista kdyttovaaroista
tai asiattomasta kdytostd, jotka huomioi-
mattomana voivat johtaa huomattaviin
aineellisiin, taloudellisiin tai ymparisto-

vahinkoihin.

Kayttoon liittyvat tiedot, jotka auttavat
kadyttajda kayttamadn tuotetta teknisesti
oikein ja tehokkaalla tavalla.

> Tarvittava toimenpide; tdmd symboli
ilmoittaa, ettd on suoritettava tietty toi-
menpide tai toimenpidesarja.

1.3 Valinnaiset tuotteet

Saatavilla on erilaisia tuotteita ja lisatarvikkeita. Niiden saatavuus
vaihtelee maittain ja riippuu paikallisista lakisadteisista maarayk-
sistd. Kysy paikalliselta myyntiedustajalta saatavuutta koskevia
tietoja.

2  Tuotteen tunniste

Tuotteen tyyppi ja sarjanumero on merkitty tyyppikilpeen, joka

sijaitsee valaisinyksikossa.

> Merkitse nama tiedot kdyttoohjeeseen ja viittaa niihin aina, kun
otat yhteytta meihin tai huoltopisteeseen laitetta koskevissa
kysymyksissa.

Tyyppi Sarjanro
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Turvallisuusohjeet

3  Turvallisuusohjeet

Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppi vastaa tekniikan uusinta

tilaa. Siita huolimatta kdyton aikana voi esiintya vaaratilanteita.

> Noudata siitd syystd aina nditd kdyttoohjeita ja erityisesti
turvallisuusohjeita.

3.1 Kayttotarkoituksenmukainen

kiytto

* Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppi on optinen laite, ja se
on tarkoitettu kohteiden tarkasteluun suurennuksen ja valais-
tuksen avulla. Sitd voidaan kdyttad tarkasteluun ja dokumen-
tointiin ja laaketieteelliseen hoitoon.

* Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppia saa kayttaa vain sulje-

tuissa tiloissa ja kiintedlld, tasaisella alustalla.
* Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppia kaytettdessa on nou-

datettava erityisia saihkomagneettiseen yhteensopivuuteen liit-
tyvid varotoimia. Se on asennettava ja otettava kdyttoon suun-

taviivojen ja valmistajan ilmoitusten mukaisesti seka

suositeltuja turvaetdisyyksia (EN 60601-1-2 -standardiin perus-

tuvien EMCG-taulukoiden mukaisesti) noudattaen.
* Kannettavat ja mobiilit sekd kiintedsti asennetut suurtaajuus-

viestintalaitteet voivat heikentaa Leica M530 OHX -leikkausmi-

kroskoopin toimintakykya.
* Leica M530 OHX on tarkoitettu ainoastaan ammattikdyttoon.

A VAROITUS

Silmien vahingoittumisen vaara.
> Ald kdytd Leica M530 OHX -mikroskooppia silmiin
liittyvissa toimenpiteissad.

3.2 Ohjeita omistajalle

> Varmista, ettd ainoastaan riittdvan patevyyden omaavat henki-

lot kayttavat Leica Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppia.

> Varmista, ettd kdyttoohje on aina kdytettavissa Leica M530 OHX

-leikkausmikroskoopin kayttopaikalla.

» Tarkasta saannollisesti, etta henkilokunta noudattaa turvaoh-
jeita.

> Opasta uudet kdyttdjat huolellisesti laitteen kdyttoon ja selita
heille varoitusmerkkien ja varoitusilmoitusten merkitys.

> Madrittele patevyydet kdyttoonotossa, kdytossa ja kunnossapi-

dossa. Valvo niiden noudattamista.
> Kayta Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppia vain, jos se on
taysin kunnossa.

» lImoita henkildiden turvallisuuden vaarantavista tuotevirheista
valittomasti Leican edustajalle tai Leica Microsystems (Schweiz)

AG, Medical Division, 9435 Heerbrugg, Schweiz -yhtidlle.

3.3

v

Jos kdytat Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin kanssa
muiden valmistajien lisatarvikkeita, varmista, ettad valmistaja
vahvistaa yhdistelman turvallisen kayton. Noudata lisatarvik-
keiden kdyttoohjeita.

Vain Leican nimenomaisesti valtuuttamat teknikot saavat
suorittaa Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppiin liittyvat
muutokset tai huoltotyot.

Tuotteen huollon yhteydessa saa kayttda vain Leican
alkuperdisia varaosia.

Huoltotdiden tai teknisten muutosten jdlkeen laite on saddet-
tavd uudelleen teknisten spesifikaatioittemme mukaisesti.

Jos valtuuttamattomat henkilot muuttavat tai huoltavat lait-
teen, jos se huolletaan vaarin (mikali huolto ei ole meidan
suorittamamme) tai sitd kdsitelldan vaarin, Leica Microsystems
ei ota siitd vastuuta.

Leikkausmikroskoopin vaikutus muihin instrumentteihin on
testattu EN 60601-1-2 -standardissa mdaritetylld tavalla. Jarjes-
telmad on ldpdissyt emissio- ja hdirionsietotestin. Sahkomag-
neettista ja muuta sateilyd koskevia tavallisia varotoimenpiteita
ja turvallisuusmadrayksia on noudatettava.

Kayttopaikan sahkdasennuksen on oltava kansallisen normin
mukainen. Suosittelemme vuotovirtasuojausta.

Kuten kaikkiin muihin leikkaussalin instrumentteihin myos
tahdn jarjestelmdan voi tulla vikoja. Leica Microsystems
(Schweiz) AG suosittelee sen vuoksi pitamadn kdyton aikana
varalla toisen jarjestelman.

Ohjeita kayttdjalle

Noudata tdssd kuvattuja ohjeita.
Noudata tyonantajan ilmoittamia tyon organisointia ja tyotur-
vallisuutta koskevia ohjeita.
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Turvallisuusohjeet

3.4 Kayttovaarat

A VAROITUS

Silmien vahingoittumisen vaara.
> Ald kdytd Leica M530 OHX -mikroskooppia silmiin
liittyvissa toimenpiteissad.

VAROITUS

Vammojen vaara, jonka syyna:

* varsijarjestelman hallitsematon lateraalinen liike

+ jalustan kallistuminen

* keveisiin kenkiin puetut jalat voivat jaada puristuksiin
alustan kotelon alle

> Laita Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppi aina
kuljetusasentoon ennen kuljetusta.

» Ala koskaan kuljeta jalustaa yksikon ojennetussa
asennossa.

» Ald koskaan siirra lattialla olevien kaapeleiden ylitse.

» Tyonnd aina Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppia;
ala koskaan veda sita.

> Varmista, ettd liikealue on vapaa.

VAROITUS

Loukkaantumisvaara alaspain liikkuvan

leikkausmikroskoopin takia.

> Suorita kaikki jalustaa koskevat toimenpiteet ja
asetukset ennen leikkausta.

» Ala koskaan vaihda lisatarvikkeita tai tasapainota
mikroskooppia uudelleen leikkausalueen ylapuolella.

» Lukitse Leica M530 OHX aina ennen lisdtarvikkeiden
vaihtamista.

» Tasapainota Leica M530 OHX, kun olet vaihtanut sen
kokoonpanoa.

» Ald vapauta jarruja, kun laite on
tasapainottamattomassa tilassa.

» Kaannd mikroskooppi pois leikkausalueelta, ennen
kuin vaihdat varusteita leikkauksen aikana.

» Ala koskaan suorita AC/BC-tasapainotusta potilaan
yldpuolella leikkauksen aikana.

» Tarkista kaikkien osien ja kaapeleiden kiinnitys ja
liitdnta jarjestelmdn valmistelun aikana ennen
leikkausta. Huonosti kiinnitetyt osat ja huonot liitannat
voivat johtaa vaarallisiin tilanteisiin ja jarjestelman
toimintahdirioihin.

VAROITUS

Mikroskoopin liikkuminen tasapainotuksen aikana voi

aiheuttaa loukkaantumisia.

» Al3 oleskele tasapainotuksen aikana aivan
mikroskoopin vierella.

A VAROITUS

Mahdollisesti vaarallisesta optisesta infrapuna- ja
UV-sateilysta aiheutuva silmavammojen vaara.

» Al3 katso lamppuun.

» Minimoi silmien ja ihon altistus.

> Kaytd sopivaa suojusta.

A VAROITUS

Tartuntavaara.
> Kayta Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppia aina
steriileilla ohjaimilla ja steriililla suojuksella.

VAROITUS

Sahkoiskusta aiheutuva hengenvaara.

> Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin saa liittda vain
maadoitettuun pistorasiaan.

> Kayta jarjestelmaa vain kaikki valineet oikeilla paikoil-
laan (kaikki suojukset asennettu, luukut suljettu).

VAROITUS

Mahdollisesti vaarallisesta optisesta infrapuna- ja
UV-sateilysta aiheutuva silmavammojen vaara.

» Al3 katso lamppuun.

» Minimoi silmien ja ihon altistus.

> Kaytd sopivaa suojusta.

VAROITUS

Palovammojen vaara korvaleikkauksissa.

> Kadytd alhaisinta miellyttdvaa valon tehokkuutta.

> Saada nakokentta sopimaan leikkausalueeseen.

» Huuhtele haavaa usein.

> Peitd korvalehden altistuvat alueet kostealla
kirurgisella sienelld.
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VAROITUS

Silmien vahingoittumisen vaara.

Jos polttovali on liian pieni, valaistusyksikon valonlahde voi

olla leikkaavalle ladkarille ja potilaalle liian kirkas.

» Aloita valonldhteen matalalla saadolla ja nosta saatoa
pikkuhiljaa, kunnes leikkaavalla ldakarilld on optimaali-
sesti valaistu kuva.

VAROITUS

Suurennuksen moottorin tai tydskentelyetdisyyden

moottorin vika on vaarallista potilaalle!

» Sadda suurennus manuaalisesti, jos suurennusmoottori
ei toimi.

> Sadda tyoskentelyetdisyys on manuaalisesti, jos
tyoskentelyetaisyyden moottori ei toimi.

VAROITUS

Vaara tyoskentelyetdisyys vaurioittaa kudosta vakavasti.

> Aseta lasereiden kayton yhteydessa mikroskoopin
tyoskentelyetdisyys aina laseretdisyydelle ja lukitse
mikroskooppi paikoilleen.

> Laserkdyton aikana tydskentelyetdisyyden manuaalisen
sdadon kiertonuppia ei saa saataa.

VAROITUS

Lasersateilyn aiheuttama silmien vahingoittumisen vaara.

» Al koskaan kohdista laseria silmiin suoraan tai
epasuoraan heijastavien pintojen kautta.

» Ala koskaan kohdista laseria potilaan silmiin.

> Ald katso lasersiteeseen.

HUOMIO

Leikkausmikroskooppi voi liikkua ilman ennakkovaroitusta.
> Lukitse jalkajarru aina, kun jarjestelmaa ei siirreta.

HUOMIO

Tartuntavaara.

> Jdrjesta riittavasti liikkumavaraa jalustan ymparille,
jotta steriili suojus ei joudu kosketuksiin epdsteriilien
osien kanssa.

A HUOMIO

Jos kentan halkaisija on nakokenttaa suurempi ja valon
tehokkuus on liian korkea, kudos voi kuumentua
hallitsemattomasti mikroskoopin kautta nakyvissa olevan
alueen ulkopuolella.

» Ald sadda valon tehokkuutta liian suureksi.

HUOMIO

Kayttajaasetusten muuttamisesta aiheutuva potilaaseen

kohdistuva vaara.

» Ala koskaan muuta konfiguraatioasetuksia tai muokkaa
kayttajaluetteloa leikkauksen aikana.

> Tarkista kaikkien osien ja kaapeleiden kiinnitys ja
liitdnta jarjestelmdn valmistelun aikana ennen
leikkausta. Huonosti kiinnitetyt osat ja huonot liitannat
voivat johtaa vaarallisiin tilanteisiin ja jarjestelman
toimintahdirioihin.

HUOMIO

Palovammojen vaara! Lampunistukka kuumenee hyvin

kuumaksi.

> Varmista, ettd lampunistukka on jaahtynyt ennen
lampun vaihtoa.

» Al3 kosketa kuumaa lampunistukkaa.
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3.5 Merkinnit ja tarrat
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4  Rakenne

4.1 Leica OHX -jalusta

Leica M530 -optiikan kannatin
Varsijarjestelmd

Vetotanko

Ohjauslaite ja kosketuspaneeli
Jalkajarru

Alusta

Jalkakytkimen ripustin
Videomonitori (valinnainen)

9 Pystyvarsi

10 Valaisinyksikko

11 Liitdnnat

12 Kamera ja tallennusyksikko (valinnainen)
13 Kahva

14 Monitorin varsi

O NOY U AW N =

Leica M530 OHX -mikroskoopin avoin rakenne mahdollistaa
kameran ja videon ohjauslaitteen asentamisen.
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4.2 Leica M530 -optiikan kannattimet 423 Leica M530, jossa ULT530

42.1 Leica M530 ja paillyslevy

+ Optiikan kannatin sisdanrakennetulla kameralla ndkyvaa valoa
varten Leica HD (100 (valinnainen)
+ Avustajien liittymd, joko vasemmalle ja oikealle puolelle tai

* Optiikan kannatin, perusmalli taakse
+ Padkirurgin ja avustajan liittymd, kumpikin kdantyy 360°
4.2.2 Leica M530, jossa IVA530 + Avustajan liittyma hienotarkentimella
+ Kadytettavdksi Leica CaptiView Image Injection -moduulin
kanssa

424 Leica M530, jossa Leica FL800 ULT/
GLOWS800

+ Optiikan kannatin sisdanrakennetulla :-mount-videosovitti-
mella kameran asentamista varten

« Avustajan liittymd, voidaan kytked joko vasemmalle tai oikealle
puolelle

+ Optiikan kannatin sisdanrakennetulla kameralla ndkyvaa valoa
varten
Leica HD C100 (valinnainen)

+ Avustajien liittymd, joko vasemmalle ja oikealle puolelle tai
taakse

+ Pdakirurgin ja avustajan liittymd, kumpikin kdantyy 360°

* Avustajan liittyma hienotarkentimella

+ Leica FL800 ULT/GLOWS00 -jarjestelmakomponentit sisallytetty
ULT:n tavalliseen koteloon

+ Kadytettavdksi Leica CaptiView Image Injection -moduulin
kanssa
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To

iminnot

4.

2.5 Leica M530, jossa Leica FL400, M530 /
Leica FL560, M530 / Leica FL800 ULT /
GLOWS800

+ Optiikan kannatin sisdanrakennetulla kameralla ndkyvaa valoa

varten Leica HD C100 (valinnainen)

+ Avustajien liittymd, joko vasemmalle ja oikealle puolelle tai

taakse

+ Padkirurgin ja avustajan liittymd, kumpikin kdantyy 360°
+ Avustajan liittyma hienotarkentimella
+ Tarkastelusuodatinmoduuli (Leica FL400, M530 / Leica FL560,

M530)

* Leica FL800 ULT -jdrjestelmakomponentit sisallytetty ULT:n

tavalliseen koteloon

+ Kadytettavdksi Leica CaptiView Image Injection -moduulin

kanssa

n CaptiView, FL400, FL560 ja FL800 ULT -toimintoja kuvaillaan

vastaavissa kayttoohjeissa.

5 Toiminnot

5.1 Tasapainotusjirjestelma

Tasapainotetussa Leica M530 OHX-leikkausmikroskoopissa optiikan
kannatinta voidaan siirtad mihin tahansa asemaan ilman, etta
mikroskooppi kallistuu tai kaatuu.

Tasapainotuksen jalkeen kaikissa liikkeissa tarvitaan vain hyvin
vahan voimaa leikkauksen aikana.

5.1.1 Optiikan kannattimen tasapainotus

Leica M530 -optiikan kannattimessa on tasapainotettu kaksi
liikesuuntaa: A ja B.

NG B A

n Optiikan kannatin voidaan tasapainottaa A/B-suunnassa
20 asteeseen saakka.

Leica M530 OHX -mikroskoopin paatehtdva on huolehtia kohteen
riittdvasta valaistuksesta ja optiikan kannattimen mekaanisesta
lukituksesta missa tahansa asennossa.
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5.1.2  Varsijdrjestelmén tasapainotus

5.1.3  Suunnikkaan tasapainotus

Suunnikas tasapainottaa ylos/alas-liikkeen (suunta D).

5.2 Jarrut

n Leica M530 OHX -mikroskooppia saa siirtaa vain, kun jarrut
on vapautettu.
» Al siirrd mikroskooppia jarrujen ollessa lukittuna.

Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopissa on 6 sahkomagneetista
jarrua, jotka pysdyttavat jalustan ja leikkausmikroskoopin liikkeet:

Jalka

Ylos/alas suunnikkaassa
Eteen/taakse suunnikkaassa
Pydrivdssa nivelessa

oUW N =

Leikkausmikroskoopin A- ja B-kelkoissa
Jarruja kdytetaan kahvan kautta.
Kahvan “Selected Brakes” -toiminnolla varustettu painike

(katso myos luku “Kahvan toiminnot”, sivu 44) voi laukaista kaksi
erilaista jarruyhdistelmaa: "Focus Lock” tai "XYZ Free”.
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Toiminnot

5.2.1 Selected Brakes - XYZ Free

Leikkausmikroskoopilla voidaan suorittaa seuraavat liikkeet,
kun jarruyhdistelma “"XYZ Free” on aktivoitu:

5.2.2  Selected Brakes — Focus Lock

Leikkausmikroskoopilla voidaan suorittaa seuraavat liikkeet,
kun jarruyhdistelmd “Focus Lock” on aktivoitu:

5.3 Illumination

Leica M530 -leikkausmikroskoopin valaistuksena on ksenonlamppu,
joka sijaitsee jalustassa. Valaistus on reititetty optiikan kannatti-
meen kuituoptisen valokaapelin kautta.

Kaytossa on kaksi identtistd lamppua. Kun yhteen lampuista tulee
vika, toinen lamppu voidaan valita joko kosketusndytossa tai
manuaalisesti.

5.3.1 Autolris

Autolris synkronisoi valaisukentan automaattisesti suurennusker-
toimen mukaisesti.

Manuaalista yliohjausta kdyttamalla valaisukentta voidaan saatda
manuaalisesti.

5.3.2  BrightCare Plus

BrightCare Plus on turvatoiminto, joka rajoittaa maksimikirkkauden
automaattisesti tyoskentelyetdisyyden mukaisesti. Liian kirkas valo
voi lyhyeen tyoskentelyetdisyyteen yhdistettynd johtaa potilaan
palovammoihin.

n Toimituksen yhteydessa “BrightCare Plus” -turvatoiminto
on aktivoitu kaikille kayttdjille.

Valoenergia

Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopilla on vaihteleva tyoskente-
lyetdisyys, joka on 225—600 mm. Jdrjestelmad on suunniteltu siten,
ettd se tuottaa jopa 600 mm pitkalla tyoskentelyetdisyydelld tar-
peeksi valoa kirkkaan kuvan muodostumiseksi.

Kaavan Ev=Iv/d2 mukaisesti valon madra kasvaa jatkuvasti

710 %:lla, kun toimintaetdisyys muuttuu 600 mm:sta 225 mm:ksi.
(Ev = valonvoimakkuus, lv= kirkkaus, d= etaisyys valonldhteestd).
Mikroskoopin lyhyemmalla tyoskentelyetdisyydella tarvitaan siis
vahemman valoa kuin pitkalla tydskentelyetdisyydella.

n Siitd syystd on hyvd aloittaa valonldhteen matalalla saa-
dolla ja nostaa sdatod, kunnes valaistus on optimaalinen.

Lammon kehittyminen

Nakymattomastd valosta (yli 700 nm) tuleva lamp6 suodatetaan
ulos kdytetyn ksenonvalonldhteen valosta. Silti valkoinen valo
kehittad aina myos lampda. Liian suuri mddra valkoista valoa voi
aiheuttaa kankaiden ja metalliesineiden ylikuumenemisen.

n Siitd syystd on hyva aloittaa valonldhteen matalalla saa-
dolla ja nostaa saatod, kunnes valaistus on optimaalinen.
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BrightCare Plus -naytto
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Kun BrightCare Plus on aktivoitu, kirkkauden saadan palkin punai-
nen viiva ndyttda rajan ajankohtaisen tyoskentelyetaisyyden suu-
rimmalle saddettavalle kirkkaudelle.

Valoa ei voi sadtda punaisen viivan ylapuolelle, ellei BrightCare Plus
-toimintoa ole tarkoituksellisesti poistettu toiminnasta.

Kun tyoskentelyetdisyyttd lyhennetdan liikaa asetetussa kirkkau-
dessa, kirkkautta vahennetdan automaattisesti.

5.4 Leica FusionOptics

Tama varuste lisdd resoluutiota ja syvatarkkuutta parhaan mahdol-
lisen optisen 3-D-kuvan aikaansaamiseksi.

Leica FusionOptics kayttaa kahta erillista saderataa eri tiedoilla:
vasen saderata sopii parhaiten korkeaan resoluutioon, oikea sade-
rata syvatarkkuuteen.

Ihmisaivot yhdistavat nama kaksi hyvin erilaista kuvaa yhdeksi
optimaaliseksi avaruudelliseksi kuvaksi.

5.5 Leica SpeedSpot

Leica M530 on varustettu tarkentamista helpottavalla Leica
SpeedSpot -valineella.

Jos Leica SpeedSpot on aktivoitu nykyiselle kayttajalle

(katso sivu 45), tarkennuksen apuvaline laukaistaan, kun jarrut
avataan tai kun tarkennetaan.

Kaksi konvergenttia valonsddettd kohtaavat tasmalleen
mikroskoopin tarkennuspisteessa.

(-

Lasersateiden ulostulo

Laser
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Ohjaimet

6 Ohjalmet 6.1.1 Kirurgin paneeli
. . .« e (
6.1 Leica M530 -mikroskooppi ja
varsijarjestelma 1 (O Ciax )
2 v
3 %
4 Q@ C__ )
° [+ e
6
4 A >
&
1 Suurennus
2 Tyoskentelyetadisyys
3 Kirkkaus
4 Fl-tila
5 Tallennuksen tila
6 Manuaalinen tasapainotus
6.1.2 Lukot

Ckelkka
Kirurgin paneeli
Mikroskoopin kannatin
B-kelkka
A-kelkka
Kahva
Asetetun tydskentelyetdisyyden ja suurennuksen ndytto
Leica M530 -leikkausmikroskooppi
Kahvan kiristysvipu
0 Painike leikkauksen aikaiseen AC/BC-tasapainotukseen

— O 0 NO U1 B WN =

(ei saatavilla Japanissa)

1 Lukitus vaakasuunnassa
2 Lukitus pystysuunnassa
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6.1.3 Optiikan kannatin - takana
Leica M530, jossa paallyslevy / Leica M530, jossa IVA530

6.1.4 Optiikan kannatin - ohjaimet
Leica M530, jossa paallyslevy / Leica M530, jossa IVA530

Leica M530, jossa ULT530 ja Leica FL800 ULT tai Leica FL400, M530/
Leica FL560, M530

S -
6 9
OC

1 CAN-pistorasia (vain Leica M530, jossa paallyslevy ja IVA530)
2 Valojohtimen liitanta

Leica M530, jossa ULT530 ja Leica FL400, M530 / Leica FL560, M530 tai
Leica FL800 ULT

~N
(o]

"Focus lock” -painike (uppokanta)

LED Focus lock aktivoitu

Kameran kauko-ohjauksen vastaanotin

Kiertonuppi “tydskentelyetdisyys” (kdyttd vain hatatilanteessa)
Kiertonuppi “manuaalinen yliohjaus Autolris”

Kiertonuppi “suurennus” (kdytto vain hatatilanteessa)

Avustaja takana/sivulla

Hienotarkennus avustaja, takana

Painike “"Reset Autolris”

O 0 N O U1 B W N =
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Leica M530, jossa IVA530 6.3 Liitannat

=
=
=

LAN

(@)

USB
ADF

XGA
IN
CAN

DvI
out

Video
out

Foot
Switch

06 m)zm =)0S 0]

10 Avustaja oikea/vasen

. . LAN Dicomiin liittamista varten *

6.2 Oh] auslaite USB1/2 esim. paivityksid varten
AD.F. lisatoiminto
XGAin ulkoisen videoldhteen liittdmiseen **
CAN CAN-Ilaitteiden liittamiseen **
DVl out ulkoisen monitorin liittamiseen
Video out ulkoisen monitorin liittdmiseen
NAV navigointijdrjestelman liittamiseen

* FEisaa kdyttda leikkauksen aikana
** Liita vain ladketieteellisid valineita

1 Kosketuspaneeli

2 LED-valolla varustettu painike (paalle/pois pdaltd)

3 LED-valolla varustettu painike automaattiseen
tasapainotukseen
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6.4 Jalusta

1——0
Power o)
- 2 8 L1 @Lz
- 3@
U 4 5

1 Potentiaalintasauspistorasia
Leica Leica M530 OHX -mikroskoopin liittamiseen
potentiaalintasauslaitteeseen. Tama on osa asiakkaan
kayttopaikan sahkdasennusta.
Huomioi EN 60601-1 -standardin (§ 8.6.7) asettamat
vaatimukset.

2 Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin padakytkin, johon
on integroitu katkaisin

3 Virrantulo

4 Valaisinyksikon luukku

5 Valaistuksen kytkin (lamppu 1/ lamppu 2)

n Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin valaistus koostuu
paavalaisimesta ja samanarvoisesta varavalaisimesta.

6.5 Kahvat

Toimintojen oletusasetukset
Suurennus

4-toimintoinen ohjaussauva
Tyoskentelyetdisyys

Kaikkien jarrujen avaaminen
Valittujen jarrujen avaaminen

Ui B W N =

n Kahvojen kytkimet 1, 2, 3 ja 5 voidaan varustaa yksilollisesti
jokaiselle kayttajalle konfiguraatiovalikossa.
Kaikissa esiasetuksissa nappdin (4) avaa kaikki jarrut. Tama
nappadin ei ole konfiguroitavissa. Esiasetuksia on kaytetta-
vissa kulloisestakin tehtdvasta riippuen ohjaussauvalle ja
muille ndppaimille.

6.5.1 Cranial / Spinal / ENT -esiasetukset

Kahvat — ohjaussauva

1 Suurennus
2 Tyoskentelyetaisyys
3 Valittujen jarrujen avaaminen
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Ohjaimet

6.6 Ialkakytkin n + Jalkakytkimet voidaan varustaa yksilollisesti jokaiselle

Tassa on yleiskuva kaikista mahdollisista jalkakytkimistd, joita voi- kayttajalle konfiguraatiovalikossa.

daan kayttaa Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin ohjaamiseen. 6.6.1 Cranial / Spinal / ENT -esiasetukset

Jalkakytkin Jalkakytkin
12 toimintoa 16 toimintoa f 4 v+ )
* poikittain * poikittain =
X— @i Quimp X+
4 ! N 4 ? ' ;Y_
- 'C-)' = < .é. = Ei toimintoa OHHH 1111/|O| Eitoimintoa
= 5 Tyoskentelyetdisyys ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ f1° 'mm Tyoskentelyetdisyys
T i T TN ki) + ke -
10 1wy 101
HHH [111] THHH HH\Mf
E E Suurennus + ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I‘I‘I‘M Suurennus -
i i Ei toimintoa LC) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 11T Oj Ei toimintoa
DIHRINIR
10 1Imp
OHHH 1Mo OHHH HHHO
Jalkakytkin Jalkakytkin .
* 12 toimintoa = 16 toimintoa 6.7 SUUkY’[kln
* pitkittdin * pitkittdin
4 ! N 4 ? N
<= |C:)| 1) <= |C:)| 1)
oEEl==0| |oEE=Ep
E==1 | mE= =
UL .
Jalkakytkin Jalkakytkin 1 "XYZ Free” -jarrujen vapautus
* 12 toimintoa * 14 toimintoa
poikittain = poikittain
= fis = fis
o) O €3

—_—

@]
“1
~)
©]
@]
‘1
5

®
B
®
@
r\ru
@n
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Leikkausta edeltavat valmistelut

7 L eikkausta e d eltavat » Varmista, ettd Leica M530 OHX on kuljetusasennossa.
valmistelut

7.1 Kuljetus

VAROITUS

Vammojen vaara, jonka syyna:

* varsijarjestelman hallitsematon lateraalinen liike
jalustan kallistuminen
keveisiin kenkiin puetut jalat voivat jaada puristuksiin
alustan kotelon alle

> Laita Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppi aina
kuljetusasentoon ennen kuljetusta.

» Ald koskaan kuljeta jalustaa yksikon ojennetussa
asennossa.

» Ala koskaan siirré lattialla olevien kaapeleiden ylitse.

» Tyonnd aina Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppia;
ald koskaan veda sitd.

» Varmista, ettad liikealue on vapaa.

A HUOMIO

Leikkausmikroskooppi voi liikkua ilman ennakkovaroitusta.
> Lukitse jalkajarru aina, kun jdrjestelmada ei siirreta.

n Mikali Leica M530 OHX ei ole kuljetusasennossa, katso
kohtaa 8.4.

» Paina takaosassa (1) oleva jarru alas (lukon avaaminen).
Jalkajarrun lukitus avautuu.
> Siirra Leica M530 OHX -mikroskooppia pitamalla kiinni

HUOMAUTUS kahvasta.
Hallitsematon Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin kallistuminen ~ » Paina jalkajarrua alas etuosassa (2) (lukko suljettu), kunnes
voi vioittaa mikroskooppia. se lukittuu.

» Pida kiinni kahvasta jarrujen avaamisen yhteydessa.

HUOMAUTUS

Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin vioittuminen kuljetuksen

aikana.

> Ala koskaan kuljeta jalustaa ojennetussa asennossa.

» Ald koskaan siirra lattialla olevien kaapeleiden ylitse.

» Ala siirrd jarjestelmaa kynnysten yli kallistamalla sitd > 10° tai
alueilla, joiden kaltevuus on suurempi kuin 10°,

» Ali kallista jarjestelmda yli 10° kulmaan, koska se voi kaatua.
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7.2 Leica M530 OHX -mikroskoopin 7.3  Optisten lisatarvikkeiden asennus
lukitseminen / lukituksen A VAROITUS

avaaminen Loukkaantumisvaara alaspain liikkuvan

leikkausmikroskoopin takia.

» Suorita kaikki jalustaa koskevat toimenpiteet ja
asetukset ennen leikkausta.

» Ala koskaan vaihda lisatarvikkeita tai tasapainota
mikroskooppia uudelleen leikkausalueen ylapuolella.

» Lukitse Leica M530 OHX aina ennen lisdtarvikkeiden
vaihtamista.

> Tasapainota Leica M530 OHX, kun olet vaihtanut sen
kokoonpanoa.

» Ald vapauta jarruja, kun laite on
tasapainottamattomassa tilassa.

> Kaanna mikroskooppi pois leikkausalueelta, ennen
kuin vaihdat varusteita leikkauksen aikana.

» Kun haluat avata Leica M530 OHX -mikroskoopin lukituksen, » Al koskaan suorita AC/BC-tasapainotusta potilaan
vedd pysty- tai vaakasuunnan lukitusnuppia ja kierra sitd 90°. yldpuolella leikkauksen aikana.
Jalustassa oleva punainen piste on nupissa olevaa mustaa > Tarkista kaikkien osien ja kaapeleiden kiinnitys ja
pistettd vasten. liitdntd jarjestelman valmistelun aikana ennen
Mikroskooppia voidaan siirtda valittuun suuntaan. leikkausta. Huonosti kiinnitetyt osat ja huonot liitannat
» Kun haluat lukita Leica M530 OHX -mikroskoopin, kierrd voivat johtaa vaarallisiin tilanteisiin ja jarjestelman
pysty- tai vaakasuunnan lukitusnuppia 90° vastakkaiseen toimintahdirioihin.

suuntaan ja vapauta nuppi.

Jalustassa oleva punainen piste on nupissa olevaa punaista

pistetta vasten.

Liike valittuun suuntaan on lukittu. 7.3.1 C-mount-kameran asentaminen
(vain Leica M530, jossa IVA530)

> Varmista, ettd optiset lisatarvikkeet ovat puhtaita eika niissa
ole polya ja likaa.

Poista suojus (1) mount-sovittimesta.

Loysda ruuvia (2).

Poista sovitin (3).

Aseta kamera (4) sovittimeen (3).

Asenna ja sadda kamera (4) sovittimen (3) kanssa.
Kiinnita ruuvi (2).
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n Katso lisatietoja kameran kayttoohjeesta.

7.4 Binokulaaritubuksen saito

7.4.1 Silmivilin asettaminen

> Aseta silmavaliksi 55 mm — 75 mm.
> Aseta silmavali saatopydralla (1) siten, etta nakyvissa on pyored
kuvakentta.

7.4.2  Kallistuksen saato

» Tartu kiinni binokulaaritubuksista molemmin kasin.
> Kallista binokulaaritubusta ylos- tai alaspdin, kunnes
katseluasento on mukava.

7.5 Okulaarin sadtaminen

7.5.1 Kayttdjien diopteriasetusten maarittaminen/

saataminen

Yksilolliset diopterit voidaan saataa portaattomasti kummallekin
okulaarille vlille +5 ja —5. Diopterit on asetettava tasmallisesti

ja erikseen kummallekin silmalle. Vain tdma menetelma takaa sen,
ettd kuva sdilyy teravana koko suurennusalueen sisdlld eli on
parfokaalinen. Kun diopteriasetus on kummallekin silmalle oikea,
tyoskentely leikkausmikroskoopilla on hyvin vdsyttamatonta.

Parfokaaliseksi saddetty mikroskooppi mahdollistaa
avustajan kuvan ja monitorin kuvan jatkuvan teravyyden
valitusta suurennuksesta riippumatta.

v

Valitse pienin suurennus.

Aseta ddriviivoiltaan terava littea koendyte linssin alle
tyoskentelyetaisyydelle.

Tarkenna mikroskooppi.

Saada maksimisuurennus.

Tarkenna mikroskooppi.

Sdada minimisuurennus.

v

vVvyyvyy

» Aseta kumpaankin linssiin +5 diopterit katsomatta
okulaareihin.

> Kierrd okulaareja hitaasti asetusta —5 kohti yksilollisesti
kummallekin silmdlle, kunnes testikohde ndkyy teravana.

> Valitse suurin suurennus ja tarkista teravyys.

7.5.2  Pupillivdlin sddtiminen

- @
-
n

» Kierra silmasuppiloita ylos tai alas, kunnes etdisyys on sopiva.
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7.5.3  Parfokaliteetin tarkastus

» Aseta aariviivoiltaan terdva littea testikohde linssin alle
tyoskentelyetaisyydelle.
» Zoomaa koko alueelta testikohdetta tarkastellen.

n Kuvan teravyyden on sdilyttava tasaisena kaikissa
suurennuksissa. Mikali ndin ei ole, okulaarien diopteriase-
tukset on tarkistettava.

7.6  Avustajan valitseminen

7.6.1 Leica M530, jossa IVA530

> Kytke valo avustajalle vasemmalta oikealle tai pdinvastoin
nupilla (1).

7.6.2  Leica M530, jossa ULT530 tai
Leica FL800 ULT

> Kytke valo takaosan avustajalta sivuavustajille nupilla (1).

7.7 Jalustan saadot

7.7.1  Leica M530 OHX -mikroskoopin
automaattinen tasapainotus

A VAROITUS

Loukkaantumisvaara alaspain liikkuvan

leikkausmikroskoopin takia.

» Suorita kaikki jalustaa koskevat toimenpiteet ja
asetukset ennen leikkausta.

» Ala koskaan vaihda lisatarvikkeita tai tasapainota
mikroskooppia uudelleen leikkausalueen ylapuolella.

» Lukitse Leica M530 OHX aina ennen lisdtarvikkeiden
vaihtamista.

> Tasapainota Leica M530 OHX, kun olet vaihtanut sen
kokoonpanoa.

» Ald vapauta jarruja, kun laite on
tasapainottamattomassa tilassa.

» Kaanna mikroskooppi pois leikkausalueelta, ennen
kuin vaihdat varusteita leikkauksen aikana.

» Al3 koskaan suorita AC/BC-tasapainotusta potilaan
yldpuolella leikkauksen aikana.

» Tarkista kaikkien osien ja kaapeleiden kiinnitys ja
liitantd jarjestelmdn valmistelun aikana ennen
leikkausta. Huonosti kiinnitetyt osat ja huonot
liitannat voivat johtaa vaarallisiin tilanteisiin ja
jarjestelman toimintahairidihin.

A VAROITUS

Mikroskoopin liikkuminen tasapainotuksen aikana voi
aiheuttaa loukkaantumisia.

Al oleskele tasapainotuksen aikana aivan mikroskoopin
vierelld.

A VAROITUS

Mahdollisesti vaarallisesta optisesta infrapuna- ja
UV-sdteilysta aiheutuva silmavammojen vaara.

» Al3 katso lamppuun.

» Minimoi silmien ja ihon altistus.

> Kaytd sopivaa suojusta.

HUOMAUTUS
Leikkausmikroskoopin vioittumisen vaara.
> Ald tasapainota A/B-suunnassa 20°-asemia kauemmaksi.
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HUOMAUTUS » Paina ohjauslaitteen automaattisen tasapainotuksen
painiketta (2).

Painikkeen vihread valo vilkkuu tasapainotuksen ajan ja kuuluu
akustinen signaali (voidaan deaktivoida huoltovalikossa).

Tormayksesta aiheutuva leikkausmikroskoopin vioittumisen vaara.
Yhteentormaykset ovat mahdollisia mikroskoopin laajasta
liikeradasta ja kiertoalueesta johtuen, vaikka mikroskooppi on
tasapainotettu ja kdytetdan hyvaksyttyja lisatarvikkeita.

» Kun asennat lisatarvikkeita mikroskoopin kannatinvarren
reunalle, muista, ettd liikealue on rajallinen ja tormdaminen
varteen on mahdollista.

> Tarkasta liikealue aina leikkausta edeltavan valmistelun aikana
ja korjaa tarvittaessa lisatarvikkeiden sijaintia.

> Kytke mikroskooppiin virta, katso kohta 8.1.

> Varmista, ettd kaikki tarvittavat lisatarvikkeet on asennettu ja
ettd ne ovat sallitulla painoalueella (katso "Tekniset tiedot"
sivulla 58).

> Suorista lisatarvikkeet tydskentelyasentoon.

> Paina kahvan “kaikki jarrut” -painiketta ja vie optiikan kannatin
A-asemaan.
Viivan (1) on osoitettava A:ta kohti.

Kosketuspaneelin monitoriin tulee seuraava ikkuna:

. Auto Balancing A

Interrupt
Balancing

n Tasapainottaminen voidaan peruuttaa milloin tahansa
kayttamalla “Interrupt Balancing” -painiketta.

Tasapainotuksen ensimmadinen vaihe on paattynyt, kun akustista
signaalia ei endd kuulu ja automaattisen tasapainotuksen painik-
keen valo ei enaa vilku.
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A position balanced
Put microscope in B position

! Bt
Balance

, 3
1|I-|.!1"i |
-4

Interrupt
Balancing

> Paina kahvan “kaikki jarrut” -painiketta, kallista optiikan
kannatinta eteenpdin 90° ja aseta B-asentoon.
Viivan (1) on osoitettava B:td kohti.

Mikali 90°-kallistus ei ole asennettujen lisatarvikkeiden
(esim. avustajan binokulaaritubus) takia mahdollista,
kierra binokulaaritubusta ylos, kallista optiikan kannatinta
eteenpdin ja aseta binokulaaritubus takaisin tyoskentely-
asentoon.

> Paina ohjauslaitteen automaattisen tasapainotuksen painiketta
uudelleen.
Painikkeen keltainen valo vilkkuu tasapainotuksen ajan ja kuu-
luu akustinen signaali (voidaan deaktivoida huoltovalikossa).

Kosketusndyttoon tulee seuraava ikkuna:

. Autobalancing B

Interrupt
Balancing

Tasapainotus on padttynyt, kun akustista signaalia ei enda kuulu
ja automaattisen tasapainotuksen painikkeen valo ei enda vilku.
Ikkuna ilmoittaa, ettd tasapainotus on pdattynyt.

! Auto Balancing Complete

> Paina “Close”-painiketta tai odota, kunnes ikkuna sulkeutuu
automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.

> Tarkasta tasapainotus.

> Paina kahvan “kaikki jarrut” -painiketta ja paikoita mikros-
kooppi.
Mikroskoopin on pysyttava paikoillaan kaikissa asennoissa.
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Jos optiikan kannatinta ei suunnata oikein, seuraava ikkuna avautuu:

Put microcope in B position

Press Auto
Balance

Interrupt
Balancing

» Vahvista “Close”-painikkeella.

> Korjaa optiikan kannattimen suuntausta (B-asema).

> Paina automaattisen tasapainotuksen painiketta.
Automaattinen tasapainotus kaynnistyy uudelleen.

7.7.2  Leica M530 OHX -mikroskoopin
leikkauksen aikainen tasapainotus

(ei saatavilla Japanissa)

Leikkauksen aikainen tasapainotus mahdollistaa lisatarvikkeiden
sijainnin muuttamisesta aiheutuvan epdatasapainon nopean
korjaamisen. Se huomioi mikroskoopin aseman ja tasapainottaa
sen automaattisesti nykyisessa asemassa.

Mikali lisatarvikkeita lisatdan tai poistetaan, on suoritettava taysi
automaattinen tasapainotus.

A VAROITUS

Loukkaantumisvaara alaspain liikkuvan leikkausmikros-

koopin takia.

» Kaannd mikroskooppi pois leikkausalueelta, ennen
kuin vaihdat varusteita leikkauksen aikana.

> Ala koskaan suorita AC/BC-tasapainotusta potilaan
yldpuolella leikkauksen aikana.

HUOMAUTUS
Leikkausmikroskoopin vioittumisen vaara.
» Ald tasapainota A/B-suunnassa 20°-asemia kauemmaksi.

> Paina AC/BC-painiketta (1) aktivoidaksesi leikkauksen aikaisen
tasapainotuksen.
Tasapainotuksen aikana aktivoituu danisignaali.

7.7.3 Leica M530 OHX -mikroskoopin manuaalinen
tasapainotus

Manuaalisessa tasapainotuksessa akseleita A, B ja C voidaan siirtaa
manuaalisesti kdayttamalld varsijarjestelmassd olevaa tasapainotuk-
sen kosketuspaneelia.

[ ‘IR ]
< A 4
| I
1 2 1

1 Nuolindppdimet siirtdmiseen osoitetussa suunnassa oikealle tai
vasemmalle

2 Tasapainotuksen suunta (A, B tai ()
A/B valitaan automaattisesti

» Paina kenttda (2) tasapainotuksen suunnan valitsemiseksi.
Vain silld hetkelld kdytettavissa olevat suunnat tulevat ndyttoon.
» Paina ja pida painettuna haluamaasi nuolinappainta (1) liik-
kuaksesi haluttuun suuntaan, kunnes suunta on tasapainotettu.

Varmista, etta mitkaan lisatarvikkeet eivat tormaa
mikroskooppiin tasapainotuksen aikana.

» Tarkasta tasapainotus.
» Paina kahvan “kaikki jarrut” -painiketta.
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Optiikan kannatin kallistuu oikealle/vasemmalle Optiikan kannatin kallistuu taakse/eteen B-asemaan

> Siirra G-akselia, kunnes optiikan kannatin on tasapainotettu.

Optiikan kannatin kallistuu oikealle siirrd vasemmalle

Optiikan kannatin kallistuu vasemmalle siirri oikealle > Siirra B-akselia, kunnes optiikan kannatin on tasapainotettu.
Optiikan kannatin siirrd B-akselia eteenpdin

Optiikan kannatin kallistuu taakse/eteen kallistuu taaksepain (oikealle)
Optiikan kannatin siirrd B-akselia taaksepain
kallistuu eteenpdin (vasemmalle)

n Jos mikroskooppia ei voi tasapainottaa manuaalisesti,
lisatarvikkeiden paino on luultavasti tasapainotettavan
painoalueen ulkopuolella. Tdma voidaan tehda vain A-,
B- ja G-akseleille vahentamalla tai lisaamalld varusteiden
painoa sallitun alueen sisdlla (katso sivu 63).

> Siirrd A-akselia, kunnes optiikan kannatin on tasapainotettu.

Optiikan kannatin siirrd A-akselia eteenpdin
kallistuu taaksepadin (oikealle)

Optiikan kannatin siirrd A-akselia taaksepdin
kallistuu eteenpain (vasemmalle)
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7.7.4 D-tasapainotuksen manuaalinen
korjaaminen

Jalustan sisdinen paino kompensoi leikkausmikroskoopin ja
asennettujen lisatarvikkeiden painon.

D-tasapainotusta saatetaan joutua korjaamaan esimerkiksi,
kun mikroskooppiin on laitettu steriili suojus.

> Korjaa jalustan D-tasapainotusta ndppdimelld “If Scope is
Rising” tai "If Scope is Falling” ohjauslaitteen "Main”-sivulla.

®« M B8 & O O

Main > Cranial

P ° BrightCare Plus
28% of Max

Magnification
2.8x

Manual Balance

if Scope if Scope
is Rising is Falling

Video Focus

«J AT

Parfocal v

¥

User List Show Settings

Mikroskooppi on liian painava
Mikroskooppi on liian kevyt

kosketa "If Scope is Falling”
kosketa "If Scope is Rising”

7.8 Paikoittaminen leikkauspoydalle

A VAROITUS

Loukkaantumisvaara alaspain liikkuvan

leikkausmikroskoopin takia.

» Suorita kaikki jalustaa koskevat toimenpiteet ja
asetukset ennen leikkausta.

> Al3 koskaan vaihda lisitarvikkeita tai tasapainota
mikroskooppia uudelleen leikkausalueen ylapuolella.

» Lukitse Leica M530 OHX aina ennen lisatarvikkeiden
vaihtamista.

» Tasapainota Leica M530 OHX, kun olet vaihtanut sen
kokoonpanoa.

» Ald vapauta jarruja, kun laite on
tasapainottamattomassa tilassa.

» Kaanna mikroskooppi pois leikkausalueelta, ennen
kuin vaihdat varusteita leikkauksen aikana.

> Ala koskaan suorita AC/BC-tasapainotusta potilaan
ylapuolella leikkauksen aikana.

» Tarkista kaikkien osien ja kaapeleiden kiinnitys ja
liitantd jarjestelmdn valmistelun aikana ennen
leikkausta. Huonosti kiinnitetyt osat ja huonot liitannat
voivat johtaa vaarallisiin tilanteisiin ja jarjestelmdn
toimintahairidihin.

HUOMAUTUS

Vioittumisen vaara.

» Varmista ennen mikroskoopin nostamista, etta jalustan
yldpuolella oleva alue on vapaa, jotta valtat
tormadamisen leikkaussalin lamppuihin, kattoon jne.

> Varmista, ettd liikealue on vapaa, ennen kuin siirrat
monitorin vartta.

> Jalustat osat saattavat tormatd kattoon, seinddn tai
muihin ymparilld oleviin vdlineisiin. Varmista, etta
likealue on vapaa, ennen kuin siirrdt mikroskooppia tai
jalustaa.

» Siirrd leikkausmikroskooppia vain, kun kaikki jarrut on
vapautettu.

HUOMAUTUS

Tormayksesta aiheutuva leikkausmikroskoopin vioittumisen vaara.
» Varmista, ettd jalan ymparilld on tilaa noin 1 metrin verran.

Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin paikoittaminen leikkaus-
poydalla on hyvin yksinkertaista. Sen paikoitusmahdollisuudet
mahdollistavat kayton erilaisissa leikkauksissa.
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-mikroskoopin hyvin pitka ja korkea varsijdrjestelma mahdollistaa
paikoituksen moninaisuuden.
> Avaa jalkajarrut (katso sivu 19).
> Siirrd Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppi varovasti
leikkauspoyddan ddreen pitamalld kiinni kahvasta ja paikoita
se leikkausta varten.
Varsijarjestelman ihanteellinen tydskentelyasento on 20—-30°
eteenpadin kallistettuna.

Paikoittamiseen liittyvat huomautukset

HUOMAUTUS

Tormaysvaara vastapainojen (1) liikealueella.
> Varmista, ettd alustan keskuksen ymparille jaa vapaata
liiketilaa.

Paikoitusmahdollisuudet

> Lukitse jalkajarru.

> Liitd jalkakytkimen pistoke jalustaan ja paikoita se.
> Liitd virtajohto jalustaan.

> Liitd potentiaalintasaus jalustaan.

+ Varsijarjestelman kallistus 20°-30°
+ Etaisyys seinadn/kalusteisiin: vahint. 1 m

7.9  Steriilien ohjaimien ja suojuksen
kiinnittdminen

A VAROITUS

Tartuntavaara.
> Kayta Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppia aina
steriileilla ohjaimilla ja steriililld suojuksella.

7.9.1 Kiertonuppien suojukset

n Pistd suojukset paikoilleen myds, kun kaytat steriileja
kertakayttoisia suojuksia. Ohjaimista on helpompi tarttua.

> Pista hoyrysteriloitavat suojukset suurennuksen, tydskentelye-
taisyyden ja manuaalisen yliohjauksen Autolris-nuppien paalle.

> Kiinnita hoyrysteriloitavat suojukset myds lisatarvikkeisiin
(jos kaytossa).
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7.9.2  Jalkakytkimen suojus HUOMAUTUS
Jarjestelman liilkakuumenemisen vaara.
n Jalkakytkimen pakkaaminen muovipussiin suojaa sita » llman sisaéntuloaukon (1) peittaminen voi johtaa
likaantumiselta. ylikuumenemisesta aiheutuvaan jarjestelman hallittuun

sammuttamiseen.
» Varmista, ettd ilman sisaantuloaukko (1) jatetdan aina
vapaaksi.

7.9.3  Jalustan steriili suojus

n + Kaytd vain Leican testaamia suojuksia, jotka on eritelty
Lisatarvikkeet-kohdassa.
Laita suojus vain varsijdrjestelmdan asti (katso alla oleva
kuva).

HUOMIO

Tartuntavaara.

> Jdrjesta riittdvasti liikkumavaraa jalustan ymparille,
jotta steriili suojus ei joudu kosketuksiin epasteriilien
osien kanssa.

> Aktivoi kahvan painikkeella “kaikki jarrut” -toiminto ja suorista
kaantovarsi.

> Pue kasiisi steriilit kdsineet.

> Kiinnita kaikki steriilit ohjaimet.

> Ota steriili suojus varovasti pois pakkauksesta ja aseta se
Leica M530 -leikkausmikroskoopin pdalle varsijarjestelmdan
asti.

» Kiinnitd suojalasi (valinnainen) objektiiviin.

> Kiinnita steriili suojus nauhoilla, mutta ala kirista niita liikaa. > Aseta steriloitu suojalasi optiikan kannattimeen siten, etta

Laitteen on silti liikuttava kevyesti. Leica M530 -mikroskoopin merkinta (1) ja suojalasin merkinta
> Tarkista laitteen sujuva liikkuminen. (2) ovat kohdakkain.

7.9.4  Suojalasin kiinnittdminen objektiiviin

n Noudata steriilin suojuksen valmistajan toimittamia ohjeita.

n Kayta suojusta aina suojalasin kanssa. |) g
11—
___
n Al aseta suojusta kohtaa (1) kauemmaksi. -
2— -,

a

> Aseta suojalasi ylospdin bajonettikiinnittimeen suuntaan (a).
» Kierrd suojalasia suuntaan (b), kunnes se kytkeytyy.

7.10 Toimintatarkastus

n Katso tarkistusluetteloa ennen leikkausta, sivulla 74.
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8  Kiyttd

8.1 Virran kytkeminen
mikroskooppiin

A VAROITUS

Sahkoiskusta aiheutuva hengenvaara.

> Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin saa liittad vain
maadoitettuun pistorasiaan.

> Kayta jarjestelmaa vain kaikki valineet oikeilla paikoil-
laan (kaikki suojukset asennettu, luukut suljettu).

A VAROITUS

Mahdollisesti vaarallisesta optisesta infrapuna- ja
UV-sateilysta aiheutuva silmavammojen vaara.

» Al3 katso lamppuun.

» Minimoi silmien ja ihon altistus.

> Kaytd sopivaa suojusta.

A VAROITUS

Palovammojen vaara korvaleikkauksissa.

> Kadytd alhaisinta miellyttdvaa valon tehokkuutta.

> Saada nakokentta sopimaan leikkausalueeseen.

» Huuhtele haavaa usein.

> Peitd korvalehden altistuvat alueet kostealla kirurgisella
sienelld.

» Liita mikroskooppi maadoitettuun pistorasiaan.

> Kiinnita virtajohto jalustaan.

> Kytke mikroskooppi pdalle jalustassa olevalla virtakytkimelld
().
Kun leikkausmikroskooppi on kytketty paalle, kummallekin
lampulle suoritetaan lampputesti ja viimeisen aktivoidun
kayttajan asetukset ladataan.

n Ndyttoon tulee varoitusviesti, jos havaitaan viallinen
lamppu.

> Tarkista valokuitukaapelin liitanta optiikan kannattimeen.

> Kytke valaistus pdalle ohjauslaitteessa olevalla nappdimelld (1).

"Main”-sivu tulee ndyttoon.

® M B

Main > Cranial

c® © O

A o BrightCare Plus
28% of Max

Magnification Lamp 2
205 6 hours

20 %

Manual Balance

if Scope  if Scope
is Rising is Falling

Video Focus

< J MMM

Parfocal
¥ v

User List Show Settings

» Tarkista kumpikin lampun tuntilaskuri kytkemalla lampusta 1
lamppuun 2 painikkeella (1).
Valaistuksen tehokkuuden takaamiseksi kayttoika ei saa ylittaa
500 tuntia.
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8.2 Mikroskoopin paikoittaminen

8.2.1 Karkeapaikoitus

» Tartu kiinni mikroskoopin kummastakin kahvasta.

» Paina painiketta jarrujen vapauttamiseksi ja paikoita
mikroskooppi.

> Vapauta jarrupainike.

Katso myos luku "Leica M530 OHX -mikroskoopin
lukitseminen / lukituksen avaaminen" sivulla 20.

HUOMAUTUS

Hallitsematon Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin kallistuminen
voi vioittaa mikroskooppia.

> Pida kiinni kahvasta jarrujen avaamisen yhteydessa.

8.2.2  Paikoituksen hienosaito

> Paikoita mikroskooppi XY-kayttolaitteella kahvassa olevalla
ohjaussauvalla tai jalkakytkimessa olevalla ohjaussauvalla.

Voit muuttaa XY-moottorien liikkkumisnopeutta
"Speed”-valikkosivulla.

Tama arvo voidaan tallentaa yksilollisesti jokaiselle
kdyttdjalle (katso sivu 40).

4 M B

Speed > Cranial

oD 0 ©

A

Magnification
60 %

<) UNTAT

o WD Reset

¥ 324 mm

User List Show Settings Save

8.3
8.3.1

Mikroskoopin sdito

Kirkkauden saato

Valaistusta voidaan saataa kirkkaammaksi tai tummemmaksi
joko kosketuspaneelin monitorin, kdsikytkimen/jalkakytkimen
tai kahvan kautta.

"Main"-valikkosivun kosketuspaneelin monitorissa

b © ©

& O B

Main > Cranial

A ° BrightCare Plus
28% of Max

Magnification
2.8 x
Manual Balance

if Scope  if Scope
is Rising is Falling

Video Focus

< J NN

Parfocal v
¥

User List Show Settings

> Sadda valaistuksen kirkkaufta paingmalla kirkkauden saadon
palkissa olevaa painiketta tai &

—tai -

» Paina suoraan kirkkauden sdadon palkkia.
Aktivoidun paavalon kirkkaus muuttuu.

n * Painikkeen ° tai ° napsauttaminen muuttaa

kirkkausarvoa yhden arvon askelin. Jos painat painiketta

kauemmin, arvo muuttuu viiden arvon askelin.

+ Tdma arvo voidaan tallentaa yksildllisesti jokaiselle
kayttajalle (katso sivu 42).

+ Padvalo voidaan kytkead paalle ja pois paalta vain
jalustassa olevalla valaistuksen painikkeella.

* Kirkkausasetus on ndakyvissa myos, kun valaistus on
kytketty pois paaltd. Nayttopalkki nakyy kuitenkin
tummempana.

Kasikytkimessa/jalkakytkimessa/kahvassa

Toimintojen kohdentamisesta riippuen (katso sivu 43) padvalais-
tuksen kirkkautta voidaan lisdtd ja pienentda myos kasikytkimessa/
jalkakytkimessd/kahvassa olevalla kahdella painikkeella.
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8.3.2  BrightCare Plus

BrightCare Plus on turvatoiminto, joka rajoittaa maksimikirkkauden
automaattisesti tyoskentelyetaisyyden mukaisesti. Liian kirkas valo
voi lyhyeen tyoskentelyetdisyyteen yhdistettynd johtaa potilaan
palovammoihin.

BrightCare Plus -toiminto on osa “"Main"-valikkosivua.

| rishiCare Pius 1
28% of Max

Magnification
2.8x
Manual Balance

if Scope  if Scope
is Rising is Falling

< J I
<IN

User List

Show Settings

1 BrightCare Plus -painike
vihrea BrightCare Plus on kytketty paalle
keltainen BrightCare Plus on kytketty pois paalta
2 Asetettu valaistussuhde BrightCare Plus -toiminnolle
(asetettu kirkkaus (3) / asetettava maksimikirkkaus (4), %)
3 Asetetun kirkkauden prosenttiarvo
Punainen viiva suurimmalle BrightCare Plus -toiminnolla
asetettavalle kirkkaudelle

Kirkkauden saadon palkin punainen viiva ndyttda rajan ajankohtai-
sen tyoskentelyetdisyyden suurimmalle saddettdvalle kirkkaudelle.
Valoa ei voi sadtda punaisen viivan ylapuolelle.

Kun kirkkaus on asetettu ja tyoskentelyetdisyys lyhennetdan liian
Iyhyeksi, kirkkautta vdhennetadn automaattisesti.

Sen takia on hyva aloittaa valonlahteen matalalla saadélla
ja nostaa saatod, kunnes valaistus on optimaalinen.

Toimituksen yhteydessa “BrightCare Plus” -turvatoiminto
on aktivoitu kaikille kayttdjille.

BrightCare Plus -toiminnon deaktivointi

BrightCare Plus -toiminnon deaktivointi on mahdollista
vain, kun toiminto on kytketty paalle huoltovalikossa.
Jos toiminto on kdytossa ja napsautat “BrightCare plus”
-painiketta, nayttoon tulee valintaikkuna, jossa turvatoi-
minnon deaktivointi on vahvistettava.

BrightCare™

You are about to disconnect the BrightCare™ safety device. This

device limits brightness at working distances which are too short.

Bright light at short working distances may cause thermal injury to
patients.

See user manual for more information.

Confirm Safety
Disconnect

Cancel

Kun "BrightCare plus” -turvatoiminto deaktivoidaan,
"BrightCare plus” -painikkeen véri vaihtuu vihredsta keltaiseksi.

A VAROITUS

Silmien vahingoittumisen vaara.
Jos polttovali on liian pieni, valaistusyksikon valonlahde
voi olla leikkaavalle laakarille ja potilaalle liian kirkas.
» Aloita valonlahteen matalalla saddolla ja nosta
saatoa pikkuhiljaa, kunnes leikkaavalla ladkarilla
on optimaalisesti valaistu kuva.

“BrightCare Plus” -turvatoiminnon tilaa voidaan muuttaa

pysyvasti vain “User settings” -valikkosivulla. Leikkauksen
aikana suoritetut tilan muutokset eivat tallennu muistiin,

kun kayttdjaasetukset tallennetaan “Save” tai

“Save as” -toiminnoilla!

"BrightCare Plus” -turvatoiminnon aktivoiminen uudelleen:

» Napsauta uudelleen keltaista "BrightCare plus” -painiketta.
"BrightCare plus” on toiminnassa, ja ndppdimen valo muuttuu
jalleen vihredksi.
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8.3.3 Lamppujen vaihtaminen

Jos ensisijainen ksenonvalaistus ei toimi, voit kytked varavalaistuk-
seen “Main”-valikkosivun painikkeella (1).

&« O B 60 0 0

Main > Cranial

A o BrightCare Plus
28% of Max

Magnification Lamp 2

28
x 6 hours

20 %

Manual Balance

if Scope if Scope
is Rising  is Falling

Video Focus

Parfocal v

¥

User List Show Settings

n » Vaihda viallinen lamppu niin pian kuin mahdollista.
> Ald koskaan aloita leikkausta, jos vain yksi
ksenonlamppu toimii.

n Valintaikkunaan tulee ilmoitus, kun ksenonlampun
kirkkaus vahenee eika ole enaa riittava siniselle valolle
(vain FL400-sovellus) tai valkoiselle valolle (kaikki muut
sovellukset). Suosittelemme aina pitamaan varalamppua
valmiina.

The main lamp is defective, the system has switched
to the second main lamp.
Replace the defective lamp before the next case.

» Paina "Close”-painiketta.
Valintaikkuna sulkeutuu.
» Vaihda vialliset lamput, katso kohta 11.4.

Varavalaistukseen kytkeminen manuaalisesti (vain hatakaytto)
» Kytke varavalaistukseen nuppia (1) kdyttamalla.

TEB, =
\M
@ mg
H

8.3.4

Valokentdn halkaisijan asettaminen

HUOMIO

Jos kentan halkaisija on ndkokenttaa suurempi ja valon
tehokkuus on liian korkea, kudos voi kuumentua
hallitsemattomasti mikroskoopin kautta nakyvissa
olevan alueen ulkopuolella.

> Al3 saada valon tehokkuutta liian suureksi.

Autolris-toiminnon ansiosta kentan halkaisija sovitetaan
automaattisesti Leica M530 -optiikan kannattimen nakokentan
kokoon sopivaksi.

» Kaytd valokentdn halkaisijan manuaaliseen sdatoon
kiertonuppia (2).
Automaattinen saato Autolris on deaktivoitu.

» Aktivoi Autolris uudelleen painamalla Reset-painiketta (1).

)™
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n Jos nakokentdn halkaisija on valon suurella tehokkuudella
nakymattomissa korkealla suurennusasetuksella eika sen
sdataminen ole mahdollista automaattisesti eikd manuaali-
sesti, valon tehokkuutta on pienennettava kudoksen suo-
jaamiseksi.

n Jos kentan halkaisija lukitaan pieneen asemaan eika sita voi
sdatad automaattisesti eika manuaalisesti, voidaan kayttaa
leikkaussalin lamppua valaisemaan suurikokoisen nakoken-
tan paremmin (pieni suurennusasema).

8.3.5 Suurennuksen (zoomaus) sddtiminen

Voit saatda suurennusta jalkakytkinta/kasikytkintd/kahvaa tai
ohjauslaitteen "Main"-valikkosivun "Magnification”-sadtopalkkia
kayttamalla.

"Main"-valikkosivun kosketuspaneelin monitorissa:

e © O

®« M B

Main > Cranial

A @ BrightCare Plus
28% of Max

Magnification Lamp 2

2.8
* 6 hours

20 %

Manual Balance

if Scope if Scope
is Rising is Falling

Video Focus

@ Parfocal v

< MM

¥

User List Show Settings

> @a suurennusta saadon palkissa olevaa painiketta ° tai

—tai -
» Paina suoraan suurennuksen saadon palkkia.
Suurennus muuttuu.

n + Painikkeen ° tai ° napsauttaminen muuttaa

suurennusarvoa yhden arvon askelin. Jos painat
painiketta kauemmin, arvo muuttuu viiden arvon
askelin.

+ "Speed”-valikossa voit muuttaa nopeutta, jolla
suurennusmoottori toimii.

+ Nama arvot voidaan tallentaa yksilollisesti jokaiselle
kayttajalle (katso sivu 40).

VAROITUS

Suurennusmoottorin vioittuminen on vaarallista potilaalle!
> Sadda suurennus manuaalisesti, jos suurennusmoottori

ei toimi.

Voit tarkistaa parhaillaan asetetun suurennuksen
naytosta (1) Leica M530 -optiikan kannattimessa ja
kirurgin paneelissa.

Suurennuksen (zoomaus) manuaalinen saataminen

HUOMAUTUS

Suurennusmoottorin tuhoutuminen.

> Kayta suurennuksen manuaalista sdatoa vain,
jos suurennuksen moottori on rikki.

Jos suurennusmoottori ei toimi, suurennus voidaan saataa

manuaalisesti kiertonupilla (1).

> Paina kiertonuppi (1) sisaan.
> Sadda haluttu suurennus nuppia kiertamalla.
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8.3.6  Tyoskentelyetdisyyden (tyoskentelyetdisyys,
tarkennus) sadtaminen

VAROITUS

Vadrad tyoskentelyetdisyys vaurioittaa kudosta vakavasti.

> Aseta lasereiden kayton yhteydessa mikroskoopin
tyoskentelyetdisyys aina laseretdisyydelle ja lukitse
mikroskooppi paikoilleen.

> Laserkdyton aikana tydskentelyetdisyyden manuaalisen
saadon kiertonuppia ei saa saataa.

VAROITUS

Lasersateilyn aiheuttama silmien vahingoittumisen vaara.

» Ald koskaan kohdista laseria silmiin suoraan tai
epdsuoraan heijastavien pintojen kautta.

» Al3 koskaan kohdista laseria potilaan silmiin.

» Al katso lasersiteeseen.

Voit sdatda tyoskentelyatdisyyttd jalkakytkinta/kasikytkinta tai

ohjauslaitteen "Main"-valikkosivun "WD"-sddtopalkkia kdyttamalla.

"Main"-valikkosivun kosketuspaneelin monitorissa:

c® © O

& M B

Main > Cranial

A o BrightCare Plus
28% of Max

Magnification Lamp 2

2.8
x 6 hours

20 %

Manual Balance

if Scope if Scope
is Rising is Falling

Video Focus

@ Parfocal v

< J WA

¥

User List Show Settings

» Paina tygskentelyetdisyyden saadon palkissa olevaa painiketta
tai &,

—tai -
> Paina suoraan tyoskentelyetdisyyden sadadon palkkia.
Tydskentelyetdisyys muuttuu.

Painikkeen ° tai ° napsauttaminen muuttaa

tyoskentelyetdisyyttd yhden arvon askelin. Jos painat

painiketta kauemmin, arvo muuttuu viiden arvon

askelin.

- "Speed”-valikossa voidaan saatad nopeutta, jolla
tyoskentelyetaisyyden moottori toimii.

+ Nama arvot voidaan tallentaa yksildllisesti jokaiselle
kdyttajalle (katso sivu 42).

+ "WD Reset” -painikkeella tydskentelyetaisyyden

moottori voidaan ajaa takaisin sen hetkiselle kayttajalle

tallennettuun tyoskentelyetdisyyteen.

Voit tallentaa parhaillaan asetetun tydskentelyetaisyy-
den ohjauslaitteen "Main”-sivulla tai lukea sen naytosta
(1) Leica M530 -optiikan kannattimessa.

+ Voit tarkistaa parhaillaan asetetun tyoskentelyetdisyy-
den naytosta (1) Leica M530 -optiikan kannattimessa ja
kirurgin paneelissa.

VAROITUS

Tyoskentelyetdisyyden moottorin vioittuminen on

vaarallista potilaalle!

» Sadda tyoskentelyetdisyys on manuaalisesti,
jos tyoskentelyetdisyyden moottori ei toimi.

Tyoskentelyetdisyyden sdataminen manuaalisesti

VAROITUS

Vaara tyoskentelyetdisyys vaurioittaa kudosta vakavasti.

> Aseta lasereiden kayton yhteydessa mikroskoopin
tyoskentelyetdisyys aina laseretdisyydelle ja lukitse
mikroskooppi paikoilleen.

» Laserkdyton aikana tyoskentelyetdisyyden manuaalisen
saadon kiertonuppia ei saa sadtaa.
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HUOMAUTUS 8.3.7 Videon hienotarkennuksen sdatdminen

Tydskentelyetdisyyden moottorin tuhoutuminen. (valinnainen)

> Tydskentelyetaisyys on asetettava manuaalisesti vain, Leica FL800 ULT ja ULT530 mahdollistavat hienotarkennuksen ja
jos tyoskentelyetaisyyden moottori on viallinen. videotarkennuksen parfokaliteetin nollauksen.

Jos tyoskentelyetdisyyden moottori ei toimi, tyoskentelyetdisyys

voidaan sdadtda manuaalisesti kiertonupilla (3). % &) S| (v 0

Main > Cranial

A ) BrightCare Plus
28% of Max

Magnification Lamp 2

2.8
* 6 hours

20 %

Manual Balance

if Scope if Scope
is Rising is Falling

Video Focus

«J NI

éO o . —

3 2 -I User List Show Settings

> Aseta vaadittava tydskentelyetdisyys kiertonuppia (3)

kiertamalla. > Videotarkennusta voidaan muokata tarpeita vastaavaksi paina-
Tyoskentelyetdisyyden lukitseminen/vapauttaminen malla tarkennuspainiketta ylos (3) ja/tai alas (1). Tama komento
- : - L voidaan antaa graafiselle kdyttoliittymalle tai kahvasta, mikali
Tyoskentelyetdisyys on lukittava kdytettaessa kiinteaa sx
B ¥ alsyys on lukittava kaytettaess madritetty.
tyoskentelyetaisyytta tai kdytettdessa laseria.
Tarkennussaato toimii kumpaakin suuntaan
> Paina ndppainta (1). n drpe spes sl p - -
. i paattymattomalla pyorivalla liikkeelld.
Keltainen LED (2) kytkeytyy paalle ja tyoskentelyetdisyys on
lukittu. Videon hienotarkennus voidaan sadtaa uudelleen parfokaliteetti-
» Paina uudelleen ndppdinta (1). asemaan parfokaliteetin painiketta (2) painamalla. Videon
Keltainen LED (2) kytkeytyy pois paaltad ja tydskentelyetaisyys fokusoiva taso suunnataan sitten kaikille tarkastelijoille nolladiop-
on vapautettu. tereilla tai vastaavasti oikeilla yksildllisilld diopteriasetuksilla.

Tama komento voidaan antaa myds graafisesta kayttoliittymasta
ja kahvasta, jos se on mdaritetty.
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8.4 Kuljetusasento

» Paina "kaikki jarrut” -painiketta ja siirrd Leica M530 OHX
kuljetusasentoon.

HUOMAUTUS

Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin vioittuminen.
> Varmista, ettd videomonitori ei tormaa jalustan vaaka- ja
pystyvarteen.

» Sammuta jarjestelma kohdan 8.5 mukaisesti.
> Irrota virtajohto pistorasiasta ja varmista se.

» Aseta mahdollisesti kdytossa oleva jalkakytkin jalustan paalle.

HUOMAUTUS

Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin vioittuminen

kuljetuksen aikana.

» Ala koskaan kuljeta jalustaa ojennetussa asennossa.

» Ald koskaan siirra lattialla olevien kaapeleiden ylitse.

» Al siirrd jarjestelmdd kynnysten yli kallistamalla
sita > 10° tai alueilla, joiden kaltevuus on suurempi
kuin 10°.

» Ald kallista jarjestelmaa yli 10° kulmaan, koska se voi
kaatua.

HUOMAUTUS

Vioittumisen vaara.

> Ald pysakoi jarjestelmad alueelle, jonka kaltevuus on
yli 5°. Alustan jarru ei pysty kannattelemaan painoa ja
jarjestelma voi alkaa liikkua paikoiltaan.

8.5 Leikkausmikroskoopin
sammuttaminen

» Kytke mahdollisesti kdytossa oleva tallennusjdrjestelma pois
paalta valmistajan ilmoittamien ohjeiden mukaisesti.

» Sammuta valo valokatkaisimella.

» Vie leikkausmikroskooppi kuljetusasentoon.

» Kytke leikkausmikroskooppi pois paalta virtakytkimelld.
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9  Obhjauslaite ja
kosketuspaneeli

HUOMAUTUS

Kosketuspaneelin vioittuminen

> Paina kosketuspaneelia vain sormillasi.
Ald koskaan kayta kovia, terévia tai terdvikarkisid puisia,
metallisia tai muovisia esineita.

» Al3 puhdista kosketuspaneelia missdn tapauksessa
hankaavia ainesosia sisaltavilld aineilla. Nama aineet
voivat naarmuttaa pintaa ja tehdd sen himmeaksi.

9.1 Valikon rakenne

| BrigntCare Plus
20% of Max
3 Magnification
2.8x
Manual Balance
p—
——
7 —— ; ;
— —— if Scope  if Scope
—— —— is Rising is Falling
—— ——
—— ——
—— ——
—— ——
—— ——
—— ——
¥ ¥
4 User List | Show Settings

1 Nopea paasy sivuille "Main” 0 "Speed” [&, "Menu” [E]"AR”
ja "Help”

Tilarivi

Nayttoalue

Dynaaminen painikerivi

Varoitukset

U B W N

n Toimintatilassa tilarivi ndyttaa nykyisen kdyttajan ja
madrittda aina nykyisen sijainnin valikossa.

9.2 Kaiyttdjien valinta

Valikkosivuilla “Main” B ja "Speed” @ painikkeet “User List” ja
“Show Settings” ilmestyvat aina dynaamiselle painikeriville.

& O B

Main > Cranial

c © ©

A ° BrightCare Plus
28% of Max

Magnification Lamp 2

2.8x
B hours

20 %

Manual Balance

if Scope  if Scope
is Rising is Falling

Video Focus

@ -~ Parfocal w

«J NI

¥

User List Show Settings

&

Speed > Cranial

© ©

A

Magnification
50 %

° WD Reset
324 mm

< J MRV

¥

User List Show Settings
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9.2.1 User list

"User List” avaa kaksisivuisen kayttajaluettelon, jossa voidaan
valita yhksi yhteensd 30 tallennettavasta kayttdjasta.

« M B8 &b 0 ©

Main > User List > Select User > 1-15

Dr. Leica

Cancel Presets

> Painikkeilla "1-15" ja "16—30" voidaan vaihtaa sivujen valilla.
> Valitse kdyttdjd.

"Select”-painike on ndytossa.
> Napsauta “Select”.

Kayttdjaasetukset ladataan.

+ Kayttdjaluettelon tydstaminen on mahdollista aina
luettelon ollessa avattu.

+ Varmista ennen jokaista leikkausta, ettd on valittu oikea
kdyttajd, ja tutustu kahvan ja valinnaisesti kaytetyn
jalkakytkimen toimintoihin!

9.2.2 Presets

"Presets”-kohdassa luetellaan Leican esiasettamat vakiokdyttdjat
tavallisimmille leikkaustyypeille.

&« M B

Main > Presets > Select User

o © ©

Cranial Image Injection IGS Right

Spine Fluorescence FL400+Image Injection IGS

ENT Fluorescence FL400+Vasc.GLOWS800

Fluorescence FL400+Vasc. GLOWB00+

Fluorescence FL400 image Injection IGS

Fluorescence Vascular GLOWS00 Image Injection IGS Left

Fluorescence FL5AG0 Image Injection Endo

> Napsauta yhtd asetetuista vakiokdyttdjistd ja sen jalkeen
"Select”.
Leica M530 -leikkausmikroskooppi on heti valmis kaytettavaksi.

+ Voit mukauttaa ja tallentaa vakiokdyttdjien asetukset
tarvittaessa (katso sivu 40).

* Voit napsauttaa milloin tahansa “Show Settings” -paini-
ketta ndhdaksesi yhteenvedon nykyisen kayttdjan
kdyttajdasetuksista.

9.2.3  Show Settings

» Paina “Show Settings” -painiketta dynaamisella painikerivilld
nahdaksesi yhteenvedon nykyisen kayttajan kayttdjaasetuk-
sista.

&« M B

Menu > User Settings > Cranial

o © ©

| Start Values Main | Start Values Speed

Magnification Lamp

2.8x
20 %

° BrightCare Plus
28% of Max

Cancel

Leica M530 OHX / Ref. 10 745 219 / Versio 04 39



Ohjauslaite ja kosketuspaneeli

9.3 Menu - User Settings

Tassa valikossa voit konfiguroida kayttdjaasetukset.

> Napsauta “Menu”-painiketta ja paina "USER SETTINGS".

e O ©

% M B

Menu > User Settings > Cranial

‘ Start Values Main | Start Values Speed

Magnification Lamp 2

28x
20 % ° BrightCare Plus

28% of Max

< 1

Edit

Mew User User List

New (Preset)

"Load” Lataa olemassa olevan kayttdjan asetukset
kayttajaluettelosta niiden muokkausta varten.
Avaa uuden kayttdjan “tyhjilla” asetuksilla.
Avaa "Preset”-sivun, jossa voidaan valita vakio-
kdyttdjd, jonka pohjalta uudelle kayttajalle
annetaan halutut esiasetukset ja jonka asetuk-
set ladataan tai joita muokataan.

Mahdollistaa kdyttajien nimedamisen uudelleen,

siirtamisen tai poistamisen.

“New User”
"New (Preset)”

"Edit User List”

n * Voit myos lisata kayttajan toimintavalikosta.
* Kun haluat sdilyttaa ajankohtaiset asetukset, voit
tallentaa ne napsauttamalla “Save”-painiketta
(se tulee ndkyviin heti, kun ajankohtaisen kayttdjan
perusasetuksia on muutettu) joko ajankohtaiselle
kayttajalle (“Save”) tai uudelle kdyttdjanimelle
("Save as”).

Kayttajaluettelon tyosto
Tilanteesta riippuen kdyttdjaluettelossa on kdytettdvissa eri
toimintoja.

®« M B8 6 O O

Menu = User List > Edit > 1- 15

1 Dr. Leica

Change
Password

Cancel Delete Rename

> Valitse kdyttdja.
Kaytettdvissa olevat toiminnot ndytetdan dynaamisella
painikerivilla:

"Move” Siirtda valitun kdyttdjan valitsemaasi toiseen
vapaana olevaan paikkaan.

"Delete” Poistaa valitun kdyttajan.

"Rename” Nimedd olemassa olevan kdyttdjan uudelleen.

Asetukset eivat muutu.
"Change Password” Muuttaa salasanan.

HUOMIO

Kayttajaasetusten muuttamisesta aiheutuva potilaaseen

kohdistuva vaara.

» Ala koskaan muuta konfiguraatioasetuksia tai muokkaa
kdyttdjaluetteloa leikkauksen aikana.

» Tarkista kaikkien osien ja kaapeleiden kiinnitys ja
liitantd jarjestelman valmistelun aikana ennen leikka-
usta. Huonosti kiinnitetyt osat ja huonot liitannat voivat
johtaa vaarallisiin tilanteisiin ja jarjestelman toiminta-
hairioihin.
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9.3.1

Kdyttajaasetusten luvattoman tai vahingossa tapahtuvan muutta-
misen valttamiseksi jokainen kdyttdjaasetus voidaan suojata sala-
sanalla/PIN-tunnuksella. Tama pitad tydskentelyparametrit identti-
sind aina, kun ladataan suojattu kdyttdjdasetus. Muutoksia voidaan
tehda kdyton aikana, mutta niitd ei tallenneta, ellei ole valittu
"Saved as current” tai “Saved as new” ja anneta oikea salasana/PIN.

Kayttajaasetusten suojaus

Kayttdjaasetukset tallennetaan ja suojataan kahdella eri tavalla:

Nykyisena kayttdjaasetuksena

Nayttoon tulee kehotus salasanasta/PIN-tunnuksesta.

> Jos on mddritetty salasana/PIN, tallenna kayttdjaasetusten
muutokset antamalla oikea salasana/PIN.

Jos se on vadrd, jarjestelma siirtyy takaisin kohtaan “Start values

main”.

> Valitse "Save as current” ja syotd salasana/PIN uudelleen.

Jos salasanaa/PIN-koodia ei ole madritetty, voit madrittaa

salasanan/PIN-koodin (4—10 merkkia).

> Paina "OK” uudelleensyottoa ja vahvistusta varten.

Jos uudelleensydtetty salasana/PIN ei ole oikea, syotto-/

uudelleensyottoprosessi on toistettava.

Jos salasanaa/PIN-koodia ei maaritetd, voit poistua vaiheesta

painamalla “Skip” tai painamalla ennen uudelleensyottoa “Cancel”.

Uutena kdyttajaasetuksena

Ndyttoon tulee viesti ja kehotus salasanan/PIN-koodin syottami-

seen, kun kdyttajaasetuksen nimi on syotetty. Jos asetukset tulee

suojata:

> Syotd salasana/PIN (4-10 merkkid) ja paina “OK” uudelleen-
syottoa ja vahvistusta varten.

Jos salasanaa/PIN-koodia ei mddritetd, voit poistua vaiheesta

painamalla “Skip” tai painamalla ennen uudelleensyottoa “Cancel”.

Jos uudelleensydtetty salasana/PIN ei ole oikea, syotto-/uudelleen-

syottoprosessi on toistettava.

Salasanalla/PIN-koodilla suojattu kayttajdasetus ilmoitetaan teks-

tilla “(locked)” kdyttdjaasetuksen nimen oikealla puolella kayttoliit-

tyman padsivulla tai lukkokuvakkeella kdyttdjaasetuksen edessa

Select User -sivulla.

&% (O B

Aain > Dr. Lelca (locked)

~

Main = User List > Select User = 1 - 15

& Dr. Leica
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9.3.2 ”Main’-aloitusarvojen asettaminen 9.3.3 ”"Speed”-aloitusarvojen asettaminen
Talla sivulla voit asettaa valitulle kayttdjalle valaistuksen, Talla sivulla voit asettaa valitulle kdyttdjalle suurennuksen, tyos-
tyoskentelyetdisyyden ja suurennuksen aloitusarvot. kentelyetdisyyden ja XY-moottorien siirtonopeuden aloitusarvot.

a O B ®# M B

Menu > User Settings > Cranial Menu > User Settings > Cranial

" Start Values Main | Start Values Speed

° Intelligent
Focus Speed

Magnification Magnification
2.8 x 50 %
° BrightCare Plus
28% of Max

° WD Reset
324 mm

111111
111111

<

Edit Edit
New User New (Preset) User List New User New (Preset) User List

> Nappdimen ° tai ° napsauttaminen muuttaa arvoja » Nappdimen ° tai ° napsauttaminen muuttaa arvoja
yhden arvon askelin. Jos painat painiketta kauemmin, yhden arvon askelin. Jos painat painiketta kauemmin, arvo
arvo muuttuu viiden arvon askelin. muuttuu viiden arvon askelin.
» Voit muuttaa haluamaasi arvoa myds napsauttamalla » Voit muuttaa haluamaasi arvoa myds napsauttamalla suoraan
suoraan palkkeja. palkkeja.
BrightCare Plus Intelligent Focus Speed
> Aseta BrightCare Plus -toiminnon tila valitulle kdyttdjalle. » Jos "Intelligent Focus Speed” on aktivoitu, tarkennusnopeus
saatyy automaattisesti nykyisen suurennuksen mukaisesti.
Suuri suurennus alhainen nopeus

Alhainen suurennus suuri nopeus

WD Reset

» Aseta WD-Reset-oletusasetukset.
Jos "WD Reset” on aktivoitu, tydskentelyetdisyyden moottori
ajaa "All Brakes” -vapautuksen yhteydessd automaattisesti
kunkin kayttdjan kayttajdasetuksissa tallennetulle tydskente-
lyetdisyydelle.
Tehtaalla tdmad toiminto on deaktivoitu oletuksena.
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9.3.4 Jalka-/kdsikytkimen toiminnot

(Foot/Hand 1 ja Foot/Hand 2)

Tassa voidaan konfiguroida yksilolliset asetukset valinnaisen
jalkakytkimen/kasikytkimen jokaiselle kayttdjalle.

« O B 6B O O

Menu > User Settings > Cranial
Start Values Main | Start Values Speed‘ Foot/Hand 1 FootHand 2 [Handle Left | Handle Right aﬂl’

« > Footswitch 12 Cross »

X+
X-
Y+
Y-
No Function

Default

Duplicate Clear All

Edit

[N b User List

New (Preset)

n Foot/Hand 1 ja Foot/Hand 2 -numerointi on liitinten
mukainen (katso sivu 16).

» Valitse ensin Foot/Hand-kytkin.

> Valitse oikeassa valintakentdssad kaytossa oleva jalkakytkin/
kasikytkin.

> Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepdin nuolten karkia
napsauttamalla.

» Voi liittad Leica M530 OHX -mikroskooppiin myds valinnaisen
6-toimintoisen jalkakytkimen. Kuusi kdytettdvissa olevaa
kytkinta toimivat samalla tavalla kuin parhaillaan valitun
12- tai 16-toimintoisen jalkakytkimen kytkimet.

> Napsauta "Default”-painiketta.

Valittu jalka-/kasikytkin saa oletusasetusten mukaiset
toiminnot.

» Voit muokata nditd asetuksia haluamallasi tavalla.

"Clear All” -painiketta napsauttamalla poistetaan kaikille
nappaimille kohdistetut toiminnot.

Yksilollisten nappaimien konfigurointi

> Valitse oikeassa valintakentdssa kdytossa oleva jalkakytkin/
kasikytkin.

> Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepdin nuolten karkia
napsauttamalla.

> Valitse vasemmassa valintakentdssa halutuilla toiminnoilla
varustettu toimintoryhma.

> Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepdin nuolten karkia
napsauttamalla.

» Valitse haluttu toiminto.

» Napsauta merkintakentdssa haluamaasi painiketta antaaksesi
sille valitsemasi toiminnon.

Toimintoryhmien yleiskuva

Mahdollinen konfiguraatio jaetaan seuraaviin toimintoryhmiin:
* Drive

* Extra

* lllumination

< XY

* Fluorescense

+ DIC/IGS

» Voit vaihtaa toiminnon tilaa "Toggle”-toiminnolla (esim. on/off).
"Pulse”-toiminto muuttaa tilaa jatkuvasti (esim. kirkkauden
lisdaminen).

» “XY Complete” -toiminnolla voit kohdistaa ohjaussauvan kaikki
neljd toimintoa samanaikaisesti.

» Kun haluat poistaa toimintoja, valitse kaikissa toimintoryhmissa
oleva kohta "No Function” ja kohdista se haluamallesi nappai-
melle.

» Jos luot vain yhden kayttajan yhden jalkakytkin-/kasikytkin-
konfiguroinnin, suosittelemme monistamaan sen toiseen jalka-
kytkin-/kdsikytkintuloon “Duplicate”-painiketta painamalla.
Varmistat ndin sen, ettd jalkakytkin/kdsikytkin toimii haluamal-
lasi tavalla riippumatta siitd, mihin tuloon se liitetaan.
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9.3.5 Kahvan toiminnot

(Handle Left / Handle Right)

Kahdella kahvan toimintosivulla voit asettaa seka oikealle ja
vasemmalle kahvalle enintdan yhdeksan haluamaasi toimintoa.

e © ©

Start Values Main | Start Values Speed | Foot/Hand 1 || Foot/Hand 2 ‘ Handle Left | Handle Right Eﬂl’

« XY »

&« O B

Menu > User Settings > Cranial

CAN Handle Left

X+
X
Y+
Y-
No Function

Edit

[N U User List

New (Preset)

Kummankin kahvan taempi kytkin (1) on aina varustettu
"kaikki jarrut” -toiminnolla. Sen pdalle ei voi kirjoittaa eikd
sitd voi poistaa.

> Valitse vasemmassa valintakentdssa halutuilla toiminnoilla
varustettu toimintoryhma.

> Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepdin nuolten karkia
napsauttamalla.

> Valitse haluttu toiminto.

> Napsauta halutun painikkeen vapaata kohtaa kohdistaaksesi
sille valitsemasi toiminnon.

> "Selected Brakes” -toiminnolla varattu sisempi painike (2)
voidaan tarvittaessa varata vapaasti.
Yksi viidesta oletusasetuksesta “X/Y", "FL400”, "DIC”,
"GLOW800” tai "FL560” voidaan myds kohdistaa kokonaisuu-
dessaan kuhunkin kahvaan.

Kahvan oletusasetukset XY

Menu > User Settings > Cranial
Start Values Main | Start Values Speed |Foot/Hand 1 | Foot/Hand 2 | Handle Left | Handle Right aﬂl’

« XY CAN Handle Left

X+
xX-
Y+
Y-
No Function

DIC XY

GLOW
FL400 800 FL560

Edit

e e User List

New (Preset)

9.3.6 Leica Image Injection -asetukset

Katso lisatietoja CaptiView-kdyttoohjeesta.
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9.3.7 Leica SpeedSpot -asetukset

n Leica SpeedSpot ei ole saatavilla oletuksena FL800-tilan ja
deaktivoidun FL400-tilan kanssa.

&« O B8 D O O

Menu > User Settings > Cranial

SpeedSpot Function not active for FL400

Focus and Brakes

SpeedSpot Trigger

SpeedSpot Delay

Edit

New User User List

New (Preset)

SpeedSpot Function

» Valitse seuraavista:
Active, Not active

SpeedSpot Trigger

Leica SpeedSpot voidaan kytked automaattisesti paalle ja pois
paalta seuraavista edellytyksista riippuen:

+ Focus Tyoskentelyetdisyyden moottorin liike
* Brakes Jarrut vapautettu

< XY XY-moottorien liike

SpeedSpot Delay

Leica SpeedSpot -vdlineen poiskytkentda varten on mahdollista
konfiguroida 0—10 sekuntia kestava viive.

Oletusaikakatkaisu on 5 sekuntia.

0 sekuntia tarkoittaa, ettd toiminto kytkeytyy pois paalta
valittomasti.

9.3.8 Varusteiden asetukset

Lisatarvikkeiden asetukset kuvaillaan vastaavissa kayttoohjeissa.

9.3.9 AutoFocus-asetukset

n + AutoFocus on valinnainen toiminto ja on tilattavissa.
* AutoFocus-toimintoa ei ole saatavilla kaikissa maissa.
* AutoFocus ei ole kdytettavissa FL800-tilan ja
FL400-tilan kanssa.

& M B

Menu > User Settings > Cranial

c® © O

X Position

«

Y Position

«

AF Mode

« not active

° Brake starts AF ° Parfocality

Edit

Liewlsel User List

New (Preset)

Pieni harmaa kentta keskiosassa edustaa AutoFocus-ikkunaa.
Size
» AutoFocus-ikkunan koon saataminen

Mahdolliset asetukset: 10 % - 100 %
Oletusasetus: 25%

X Position /Y Position

» AutoFocus-ikkunan X- ja Y-aseman saataminen
Mahdolliset asetukset: 0% - 100 %
Oletusasetus: 50 % kumpikin siten,

ettd AutoFocus-ikkuna on
tasmalleen keskelld

AF Mode
> Valitse seuraavista:
Active, Not active
Brake starts AF
Kun asetus on aktivoituna, jarrujen vapauttaminen kaynnistaa
AutoFocus-toiminnon.
Parfocality

+ Toiminnon ollessa aktivoituna objektiivi vieddan automaat-
tisesti tyoskentelyetdisyydelle maksimisuurennuksessa.

+ Toiminnon ollessa deaktivoituna objektiivi viedddn automaat-
tisesti tyoskentelyetdisyydelle nykyisissa suurennuksen
asetuksissa.
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n AutoFocus-toimintoja voidaan kayttaa jalkakytkimen/
kdsikytkimen/kahvan kautta. AutoFocus-asetukset ovat
osa "Extra”-toimintoryhmaa, katso sivu 43.

9.3.10 Valitut jarrut

4« O B8 OB O ©

Menu > User Settings > Cranial

Focus Lock
XYZ Free

Edit
User List

New User New (Preset)

> Kayta valitun jarrun aktivointiin/deaktivointiin
"Toggle”-painikkeita.

—tai—

> Aktivoi haluttu jarruyhdistelma “Focus Lock” tai “XYZ Free”
napsauttamalla vastaavaa painiketta.

Esivalitun jarruyhdistelman painikkeeseen syttyy vihred valo.

HUOMAUTUS

Vioittumisen vaara.

> Siirrd leikkausmikroskooppia vain, kun kaikki jarrut
on vapautettu.

9.3.11 Kayttdjaasetusten tallentaminen

> Napsauta "Save”-painiketta.
> Valitse kdyttdjaluettelossa vapaa paikka, johon kayttdja
halutaan tallentaa.

n Jos haluat, voit ensin muokata kayttajaluetteloa.

4« O B8 & O ©

Menu > User List > Edit > 1- 15

1 Dr. Leica

Change

Delete
Password

» Anna nappdimistolla haluamasi kdyttdjanimi.

Enter username...

» Napsauta “Save”-painiketta tallentaaksesi kdyttajan antamal-
lasi nimelld haluamaasi asemaan.
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9.4 Menu - Maintenance menu
» Paina Menu-painiketta ja valitse "MAINTENANCE",

Maintenance-valikossa on seuraavat sivut:
* Lamp History

+ Check Switches

* Microscope Settings

9.4.1 Maintenance —> Lamp History

Talld sivulla voit tarkistaa ja nollata ksenonlampun 1 ja ksenonlam-
pun 2 kdyttotunnit.

« M B8 &b 0 ©

Menu > Maintenance

| Lamp History | Check Switches | Microscope Settings | Remote Care | Versions

14 hours B hours

Nollaa kulloinenkin kayttotuntien laskuri jokaisen lampun
vaihdon jdlkeen kaksoisnapsauttamalla "Reset”-painiketta.
Valintaikkunaan tulee ilmoitus, kun ksenonlampun
kirkkaus vahenee eika ole enda riittava siniselle valolle
(vain FL400-sovellus) tai valkoiselle valolle (kaikki muut
sovellukset).

9.4.2 Maintenance —> Check Switches

Talla sivulla voit testata kahvat ja valinnaisen jalkakytkimen/
kasikytkimen.

&« O B

Menu > Maintenance

e © ©

Lamp History | Check Switches | Microscope Settings | Remote Care |Versions

Foot/Hand 1

« Footswitch 12 Cross »

Oikean ylareunan valintakentta

Tassa kentdssa voit valita kayttamasi yhteyden tai halutun kahvan.

> Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepdin nuolten karkia
napsauttamalla valitaksesi yhteyden.

Oikean alareunan valintakentta

Tassa kentdssa voit valita jalkakytkimen/kasikytkimen, jonka

haluat tarkastaa.

> Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepdin nuolten karkia
napsauttamalla valitaksesi jalkakytkimen/kasikytkimen.

> Paina testattavan jalkakytkimen/kasikytkimen kaikkia
nappdimia yksi toisensa jalkeen.
Nayttoon tulee nappdimen kohdalle vihrea piste, jos painamasi
nappain toimii oikein. Kommentti “Tested” ilmestyy nappdimen
kuvatekstikenttdan.
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9.4.3 Maintenance —> Microscope Settings

Talla sivulla voidaan madrittad kayttamdsi lisatarvikkeet.
Sen kautta varmistetaan, ettd "Main”-valikkosivulla ndytetdan
oikea suurennus.

®« N B

Menu > Maintenance

e 0 ©

Lamp History | Check Switches ‘ Microscope Settings  Remote Care | Versions _

Select Surgeon Tube Selected Tube

&« Binocular 30 - 150
Select Eyepiece

&« Eyepiece 10x

Select Surgeon Tube

Voit antaa tahan kenttdan kirurgin silld hetkella kayttaman

binokulaaritubuksen.

> Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepdin nuolten karkia
napsauttamalla.

Select Eyepiece

Tassa kentassa voit valta kirurgin kayttamien okulaarien suuren-

nuksen.

> Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepdin nuolten karkia
napsauttamalla.

Jos et suorita valintaa, suurennus lasketaan vakiolaitteille:
binokulaaritubus 30°-150° ja okulaari suurennuksella 10x.

9.5 Menu - "How to..”

Talla sivulla saat leikkausmikroskooppisi kayttoa koskevia

perusohjeita.

« M B8 &b 0 ©

How To ...

... Handle the Microscope

... Balance the Stand

... Change Lamp

... Mount Accessories

... Adjust Binocular Tube

... Set Parfocality

... Setup Documentation

... Handle CaptiView

... Connect Electronic
AcCCessories

... Achieve sterile Handling

... Operate the Control Unit

... Create personal Users

> Paina haluamasi aiheen painiketta.
Ndyttoon tulevat yksityiskohtaiset “"How to ..."-tiedot.

... Customize the Can Handles

... Edit the Userlist

... Park the Microscope

... Contact Leica

... Handle GLOWS00

n Pysyvan valikkorivin “Help”-painikkeella voit milloin

tahansa menna “"How To...” -sivuille.

9.6 Menu - "Service”

n Lopeta taltiointi dokumentointijarjestelmaan ennen Ser-
vice-valikon kdynnistamistd. Tiedot voivat muuten kadota.
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10 Lisatarvikkeet p

Laitteet ja lisatarvikkeet

Laajan lisatarvikevalikoiman ansiosta Leica M530 OHX
-leikkausmikroskooppi on sovitettavissa kulloinkin kasilla
olevaan tehtdvaan. Leican edustaja auttaa mielellaan
sopivien lisatarvikkeiden valinnassa.

Kuva Laitteet ja lisatarvikkeet

Suukytkin

Suojalasi

Binokulaaritubus muunn. 0°-180°, T, tyyppi ll

Binokulaaritubus muunn. 30°-150°, T, tyyppi Il L

Leica HD C100, vain IVA530

Kallistettu binokulaaritubus, T, tyyppi ll

Tarkastelusuodatinyksikko Leica M530:lle,
jossa ULT

Leica FL400, M530
Leica FL560
Leica FL400/FL560, M530

Suora binokulaaritubus, T, tyyppi Il

Kallistettu binokulaaritubus 45°, tyyppi ll

GLOWS800
Tarkastelusuodatinyksikko Leica M530:lle,
jossa ULT

Leica FL450, M530
Leica FL560
Leica FL400/FL560, M530

Okulaari 10x

Okulaari 12,5x

Okulaari 8,3

Suurennuksen laajentaja

Stereoputki toiselle tarkastelijalle

Sl Tubus toiselle tarkastelijalle

Yleiskdyttoinen laser-sovitin
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Jalkakytkimet Suojukset
Langaton jalkakytkin, 12 toimintoa Toimittaja Tuotenro Padkdyt- Avustaja Avustaja Avustaja
Langaton jalkakytkin, 14 toimintoa taja takana vasem- oikealla
Leica-jalkakytkin, 12 toim. (A/B) edessa malla

Leica-jalkakytkin, 16 toim. (A/B) Mikrotek  8033650EU

Tallennusjarjestelmat 8033651EU
HDMD PRO 8033652EU v v v v
8033654EU
Evolution 4K
Ph Sept  9228H
Kamerajarjestelmat armasep 9420H v - v v
Le'ca_kameraja”es..t.e!maHD..GOO Fuji System 0823155 v - v v
Panasonic-kamerajarjestelma
- 0823154 v v - v
Monitorit
- Samsung-monitori 24" S24EXXX ?ﬁ@g'e& 2500130 ¢ _ v/ v/
- Sony-monitori 32” LMD-3251MT e
FSN 24 —monl.torl.: FS-L24XXXX Adva'nce 09-GL800 v . v v
FSN 27" -monitori: FS-L27XXXX Medical

+Sony 31" -monitori: LMD-X31xxx

Suosittelemme Leica-suojalasin 10446058 kayttod

FL800-jarjestelmat
11 (heijastusten ja hologrammien valttamiseksi).

« Jai NIR -kamera RM-675 NIR-1191 (PAL)

 Jai RM-675NIR (PAL)

« Jai TM-775NIR (NTSC)
Leica-kaksoisvideosovitin

Muut lisatarvikkeet

Leica-videosovitin (Manual, Remote)
Leica AutoFocus
Leica CaptiView
Karry
ITD monitoreille, joiden koko 31" ja 55”

n Katso vastaava kayttoohje.

n Al kayta kolmannen osapuolen valmistamia tuotteita
ilman Leican lupaa.
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11 Hoito ja huolto

11.1 Hoito-ohjeet

+ Laita laitteen paalle pdlynsuojakupu, kun jarrut ovat toimin-
nassa.

+ Sadilyta lisatarvikkeita polyttomassa paikassa, kun ne eivdt ole
kaytossa.

* Poista poly paljepuhaltimella ja pehmealla siveltimella.

+ Puhdista okulaarit ja objektiivit optiikan puhdistuskankailla ja
puhtaalla alkoholilla.

* Suojaa leikkausmikroskooppi kosteudelta, hoyryilta ja hapoilta
sekd emaksisilta ja syovyttavilta aineilta.

Al sailyta kemikaaleja laitteen laheisyydessa.

+ Suojaa leikkausmikroskooppi epaasianmukaiselta kasittelylta.
Asenna muita laitepistokkeita tai kierra optisia jarjestelmia ja
mekaanisia osia irti vain, kun tassa kayttoohjeessa kehotetaan
nimenomaan tekemaan niin.

+ Suojaa leikkausmikroskooppi 6ljyltd ja rasvalta.

Al3 koskaan rasvaa ohjauspintoja ja mekaanisia osia.

* Poista karkeat epapuhtaudet kostealla kertakayttoratilla.

+ Kayta leikkausmikroskoopin desinfiointiin pintadesinfioin-
tiaineiden ryhmaddn kuuluvia aineita, joissa on seuraava
tehoainepohja:

+ aldehydit,
« alkoholit,
+ kvaternaariset ammoniumyhdisteet.

n Materiaalien mahdollisten vaurioiden takia ei tule kayttda
tuotteita, joiden tehoainepohjana ovat
+ halogeeneja hajottavat yhdisteet,
* voimakkaat orgaaniset hapot,
* happea hajottavat yhdisteet.
» Noudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita.

n Suosittelemme solmimaan huoltosopimuksen
Leica Service -huollon kanssa.

11.2 Kosketuspaneelin puhdistus

> Katkaise Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin virta ja
erota mikroskooppi virransy6tostd, ennen kuin puhdistat
kosketuspaneelin.

> Kayta kosketuspaneelin puhdistukseen pehmeaa,
nukkaamatonta kangasta.

» Al3 levitd puhdistusainetta suoraan ohjauspaneelille;
laita sitd puhdistusliinalle.

> Kayta kosketuspaneelin puhdistukseen tavallista
puhdistusainetta, joka on tarkoitettu lasin, silmalasien
tai muovipintojen puhdistukseen.

» Al3 paina kosketuspaneelia puhdistaessasi sitd.

n Suosittelemme solmimaan huoltosopimuksen
Leica Service -huollon kanssa.

HUOMAUTUS

Kosketuspaneelin vioittuminen.

» Paina kosketuspaneelia vain sormillasi.
Als koskaan kdytd kovia, teravia tai teravakarkisia puisia,
metallisia tai muovisia esineita.

» Ala puhdista kosketuspaneelia missadn tapauksessa
hankaavia ainesosia sisaltavilld aineilla. Namad aineet
voivat naarmuttaa pintaa ja tehda sen himmeaksi.

11.3 Huolto

Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppi ei yleensd kaipaa huoltoa.
Varmistaaksesi jatkuvasti turvallisen ja luotettavan toiminnan
suosittelemme sinua ottamaan yhteytta vastaavaan huolto-organi-
saatioon.

Voit sopia sen kanssa mddrdaikaisista tarkastuksista tai solmia
tarvittaessa huoltosopimuksen.

n + Suosittelemme solmimaan huoltosopimuksen
Leica Service -huollon kanssa.
+ Kayta huollossa vain alkuperdisid varaosia.
* 18 kuukauden kuluttua saat muistutuksen tarkastuksen
suorittamisesta, kun kytket mikroskoopin paalle.

The hour meter of your Leica microscope shows that your
next scheduled service is due.
Please contact your local authorized Leica service

respresentative for a preventive maintenance check.

CONFIRM

» Paina “Close”-painiketta.
Valintaikkuna sulkeutuu.
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11.4 Lamppujen vaihto

n Nayttoon avautuu valintaikkuna, kun lampun teho putoaa
suositellun minimitason alapuolelle.

The main lamp is defective, the system has switched
to the second main lamp.
Replace the defective lamp before the next case.

A

» Paina "Close”-painiketta.
Valintaikkuna sulkeutuu.
> Vaihda vialliset lamput.

n Erota leikkausmikroskooppi sahkoverkosta ennen lampun
vaihtamista.

> Avaa luukku (2) lampunistukan vaihtoa varten kiertamalla
nuppi (1) auki.

HUOMIO

Palovammojen vaara! Lampunistukka kuumenee hyvin

kuumaksi.

» Varmista, ettd lampunistukka on jaahtynyt ennen
lampun vaihtoa.

» Ald kosketa kuumaa lampunistukkaa.

» Poista viallinen lampunistukka (3 tai 4) ja asenna uusi
lampunistukka (saatavilla Leica Microsystemsilta).

2

» Sulje luukku.
> Kytke kirurginen laite paalle.

Kummallekin lampulle suoritetaan lampputesti.
» Nollaa vastaavan lampun ajastin

("Maintenance —> Lamp History" sivulla 47).
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11.5 Uudelleensteriloitavia tuotteita
koskevat huomautukset

11.5.1 Yleista

Tuotteet
Leica Microsystems (Schweiz) AG:n toimittamat uudelleenkdytetta-
vat tuotteet (esim. kiertonupit, objektiivin suojalasit ja suojukset).

Puhdistusta, desinfiointia ja sterilointia koskeva rajoitus:
Puhdistettaessa, desinfioitaessa ja steriloitaessa ladkintdtuotteita,
joita on kaytetty Creutzfeldt-Jacob-sairautta (CJD) tai sen muun-
noksia (vCJD) sairastavilla potilailla, tai potilailla, joiden epailldan
sairastavan kyseisid tauteja, on noudatettava paikallisia lakisdatei-
sid maardyksid. Tallaisilla potilailla kdytettavat uudelleensteriloita-
vat tuotteet on hdvitettdva vaarattomasti polttamalla.

Tyoturvallisuus ja terveydensuojelu

Likaantuneiden tuotteiden puhdistukseen valtuutettujen henkildi-
den tydturvallisuuteen ja terveydensuojeluun on kiinnitettava eri-
tyista huomiota. Tuotteiden valmistelussa, puhdistuksessa ja desin-
fioinnissa on noudatettava sairaalahygieniaa ja tartuntojen
ehkdisya koskevia voimassa olevia saadoksia.

Puhdistusta, desinfiointia ja sterilointia koskeva rajoitus

Usein toistuva puhdistus, desinfiointi ja sterilointi ei juurikaan vai-
kuta tuotteiden kdyttoikdan. Tuotteen kdyttoika riippuu tavallisesti
kayton aikaisesta kulumisesta ja vioittumisesta.

11.5.2 Ohjeet

Tyoskentelypaikka
> Puhdista pinnat kertakayttdiselld liinalla/paperipyyhkeella.

Sailytys ja kuljetus

« Eierikoisvaatimuksia.

« Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi kannattaa suorittaa
vdlittomasti tuotteen kdyton jalkeen.

Puhdistuksen valmistelu
> Ota tuote pois Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopista.

Puhdistus: manuaalisesti

« Varusteet: juokseva vesi, puhdistusaine, sprii, mikrokuituliina

Menettely:

> Poista tuotteen pinnalla oleva lika (lampat. enint. 40 °C).
Kaytd kontaminaation asteesta riippuen huuhteluainetta.

» Optiikan puhdistamiseen voidaan kayttad myos alkoholia, jos
siind on voimakasta likaa, kuten esimerkiksi sormenjalkid, ras-
vanaarmuja.

> Kuivaa tuote optisia komponentteja lukuun ottamatta
kertakayttoliinalla/paperipyyhkeelld. Kuivaa optiset pinnat
mikrokuituliinalla.

Puhdistus: automaattisesti

= Varusteet: puhdistus-/desinfiointilaite

Emme suosittele puhdistamaan puhdistus-/desinfiointilaitteessa
tuotteita, joissa on optisia komponentteja. Optisia komponentteja
ei myoskadn saa puhdistaa ultradanikylvyssa, silld tama puhdistus
voi vaurioittaa niita.

Desinfiointi

Alkoholia sisdltdvda desinfiointiaineliuosta “"Mikrozid, Liquid” saa
kayttaa etikettiin merkittyja ohjeita noudattaen.

Huomaa, ettd optiset pinnat on desinfioinnin jalkeen huuhdeltava
huolellisesti raikkaalla juomakelpoisella vesijohtovedelld ja sen
jalkeen demineralisoidulla vedella. Tuotteet on kuivattava huolelli-
sesti ennen sterilointia.

Huolto
Ei erikoisvaatimuksia.

Tarkastus ja toimintakoe
Tarkista kiertonuppien ja kahvojen kiinnitys.

Pakkaus

Erikseen: Voit kdyttda tavallista polyeteenipussia. Pussin on
oltava tuotteelle tarpeeksi suuri, jotta se saadaan suljettua ilman
pingotusta.

Sterilointi

Katso sterilointitaulukko sivulla 54.

Sailytys
Ei erikoisvaatimuksia.

Lisatietoja
Eiole

Valmistajan yhteystiedot
Paikallisen edustajan osoite

Leica Microsystems (Schweiz) AG vahvistaa, ettd edelld mainitut
tuotteen menetelmat soveltuvat tuotteen uudelleenkdyton valmis-
teluun. Puhdistaja on vastuussa puhdistuksessa, desinfioinnissa

ja steriloinnissa kdytettavista valineistd, materiaaleista ja henkil6-
kunnasta ja haluttujen tulosten saavuttamisesta puhdistustiloissa.
Tama vaatii yleensa prosessin validointeja ja rutiininomaista
valvontaa. Jos annetuista ohjeista poiketaan, puhdistajan on
selvitettava toimenpiteiden tehokkuus ja mahdolliset haitalliset
vaikutukset.
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11.5.3 Sterilointitaulukko

Seuraava taulukko antaa yleiskuvan Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division -yhtion leikkausmikroskooppien saatavilla olevista
steriloitavista komponenteista.

Sallitut sterilointimenetelmit Tuotteet
Tuotenro Nimike Hoyryautoklaavi Etyleeniok- STERRAD® 1| M320 M220 M620 M844 M525 M530 M720
134°C, sidi enint. M822
t> 10 min 60 °C M820

10180591 Paikoituskahva v - v - - v v - — -
10428328 Kiertonuppi, v - - - v - v v v Vv

binokulaaritubus T
10384656 Kiertonuppi, ldpindkyva v - v - v v - - — —
10443792 Vivun jatke v - - - - v v - — -
10446058 Suojalasi, monifokaalilinssi v v v - - - - v v -
10448439 Suojalasi v v - - - - v - - v
10448440 Suojus, steriloitava v - - v - - - - - -
10448431 Objektiivin suojalasi v v v v - - - - — -
10448296 OQbjektiivin suojalasi, v v - - - - v - - v

varaosa (pakkaus, jossa 10 kpl)
10448280 Objektiivin suojalasi, v v - - - - v - - Vv

kaikki osat, steriloitava
10448581 Suojus, steriloitava, RUV800:lle v - - - - - v - - -
10731702 Suojus, steriloitava v - v v - - v - - -
10429792 Rakovalaisimen suojus v - v - - - - - = -

1) Tama lakintalaite on validoitu steriloitavaksi STERRAD®100S / STERRAD® T00NX™ / STERRAD®50 / STERRAD®200 -jarjestelmilla.
Lue STERRAD®-jdrjestelman kayttdjan oppaassa mainitut ohjeen ennen kuin steriloit laitteita STERRAD®-jarjestelmissa.
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Havittaminen

12 Havittaminen

Tuotteiden hdvittamisessd on noudatettava kansallisia lakisdateisia madrayksia ja kaannyttéava jatehuoltoyritysten puoleen.
Yksikon pakkaus on kierratettava.

13 Mita tehds, jos...?
n

13.1 Toimintahairiot

Kaanny Leican edustajan puoleen, jos laitteeseen
tulee hadirio, jota ei mainita kayttoohjeessa.

Hairio Syy Korjaaminen

Mikroskooppi kallistuu, kun painetaan
“kaikki jarrut” -painiketta.

Varsijdrjestelmad ei ole tasapainotettu >

oikein.

Tasapainota mikroskoopin kannatin (katso sivu 22).

Mikroskooppia ei voi siirtdd, tai sen
siirtdminen onnistuu vain suurella
voimalla.

Kaapeli on jadnyt kiinni.

P Reititd kyseinen kaapeli uudelleen.

Leica M530 OHX lukittu.

> Avaa lukitus (katso sivu 19).

Toimintoja ei voi aktivoida jalkakytkimelld
tai kahvojen ohjaimilla.

Kaapeliliitdnta on auennut.

Tarkista jalkakytkimen liitanta.

Ohjauslaite on konfiguroitu vaarin.

Muuta toimintoja ohjauslaitteella.

Mikroskoopissa ei ole valoa.

Valonjohdinkaapeli on irronnut.

Tarkista valojohdinkaapelin liitdnta.

Padvalaisin ja/tai varavalaisin viallinen.

Kytke toiseen valaisimeen (katso sivu 33).

Valon tehokkuus ei odotusten mukainen

Valokuitukaapelia ei ole liitetty oikein

Tarkista valokuitukaapelin liitdnta

Lampun kdyttoika kulunut loppuun

viv|(ivi v| Vv |V

Tarkista lampun kayttoika ja vaihda tarvittaessa
polttimot

Takaosan avustajalla / sivuavustajilla
eiole valoa

Avustajien valinta ei ole oikea

Tarkista avustajien valinta (katso sivu 22)

Vasemman/oikean puolen avustajalla
eiole valoa

Avustajien valinta ei ole oikea

Tarkista avustajan valinta (katso sivu 22)

Kuva pysyy tarkentamattomana.

Okulaareja ei ole asennettu oikein.

P Kierrd okulaarit perille asti.

Dioptereja ei ole asetettu oikein.

Korjaa dioptria-arvot tasmalleen kayttoohjeessa
kuvatulla tavalla (katso sivu 21).

AutoFocus ei toimi oikein

» Tarkista AutoFocus-asetukset (katso sivu 45)

Mikroskooppi tai varsijarjestelma liikkuu
itsestadn ylos/alas tai pyorii.

Varsijarjestelmaa ei ole tasapainotettu
oikein.

» Tasapainota Leica M530 OHX (katso sivu 22).

Kaapeleita ei ole asennettu oikein tai ne
ovat siirtyneet ja jannittavat jarjestelmaa
(mahdollisesti ylimaardinen videokaapeli).

Asenna kaapelit asennusohjeen mukaisesti ja suorita
vedonpoisto.

Leica M530 OHX tasapainotettiin
lukitussa tilassa.

Avaa lukitusmekanismi (katso sivu 19) ja tasapainota
Leica M530 OHX (katso sivu 22).

Mikroskooppia ja mikroskoopin
kannatinta voi siirtdd vain vaikeasti
tai ei lainkaan.

Automaattista tasapainotusta ei ole
suoritettu loppuun.

Varmista, ettd asema B on otettu (katso sivu 24).
Paina automaattisen tasapainotuksen painiketta
uudelleen.
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Hairio

Syy

Korjaaminen

Automaattisen tasapainotuksen
suorittaminen ei ole mahdollista.

Mikroskooppi on kallistettu liian suureen
kulmaan.

>

Kohdista A/B-akselit mikroskoopissa A/B-merkinnan

mukaisesti (katso sivu 25).

> Suorita automaattinen tasapainotus uudelleen.
Suurennuksen sahkdinen saato ei ole Suurennusmoottori ei toimi. P Paina suurennuksen kiertonuppia.
mahdollista. P Aseta suurennus kiertamalla (katso sivu 34).
XY-liikkeet eivat ole mahdollisia yhdella Kahvoille ei ole asetettu XY-liikkeita > Sdada ohjaussauva XY-liikkeille (katso sivu 44).
kahdesta kahvasta. ohjauslaitteessa.
Mikroskooppia ei ole tasapainotettu Asennettua lisatarviketta ei kdannetty » Tasapainota B-akseli uudelleen.
tarkasti B-akselilla. takaisin toiminta-asentoon, kun B-akseli | » Varmista, ettd lisdtarvike kddnnetdan takaisin
tasapainotettiin. tydskentelyasemaan B-akselin tasapainotuksen
yhteydessa (katso sivu 25).
P Suorita leikkauksen aikana B/C-tasapainotus
(katso sivu 25).
Automaattisen tasapainotuksen painike | Tasapainotusvaihe ei vield ole padttynyt. | » K&anna mikroskooppi B-asentoon ja paina

vilkkuu, mutta akustista signaalia ei kuulu
(mitdan ei tapahdu).

automaattisen tasapainotuksen painiketta.

Varsijdrjestelmaa ei voi siirtad.

Varsijdrjestelmad on lukittu.

P Avaa lukitus (katso sivu 19).

Leica M530 OHX -mikroskoopin jalusta
liikkuu.

Jalkajarrut eivat ole toiminnassa.

> Kiinnita jalkajarrut (katso sivu 19).

Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin
liikealue on rajallinen (kdantd, kallistus,
kierto, XY-liike).

Kaapeli on liian tiukalla.

Asenna kaapeli uudelleen (katso Leica M530 OHX
-kokoamisohjeet).

Suojus on liian tiukalla.

P Loysaa suojusta hieman.

Videokameraa ei ole asennettu oikein ja

P Asenna videokamera oikein.

Leica M530 OHX -mikroskooppia ei ole
tasapainotettu oikein.

Lisatarvikkeen asentoa on muutettu
tasapainotuksen jalkeen.

» Tasapainota Leica M530 OHX (katso sivu 22).

P Suorita leikkauksen aikana AC/BC-tasapainotus

(katso sivu 25).

Leica M530 OHX -mikroskooppia ei voi
tasapainottaa.

Leica M530 OHX tasapainotettiin
kuljetusasennossa.

Siirrd Leica M530 OHX pois kuljetusasennosta ja
tasapainota se uudelleen.

liris ei seuraa suurennusta

Autolris yliohjaustilassa

P Paina Autolris-nollauspainiketta.

Tyoskentelyetaisyys ei siirry

Suojus estda tyoskentelyetdisyyden
hatakdyton

» Vapauta tyoskentelyetdisyyden hatakaytto.

Mikroskoopin tydskentelyetdisyytta ei voi
muuttaa.

Leica FocusLock on aktivoitu.

|

Tarkista Leica FocusLock -asetukset.

Poikkeus: Kdytdssa on laser-mikromanipulaattori,
jossa tamad toiminto on ohjelmoitu turvallisuussyista.

Mikroskoopissa nakyvassa kuvassa on
varjostetut reunat ja valaisukentta on
kuvakentan ulkopuolella.

Lisdtarvikkeita ei ole asennettu
tasmallisesti.

>

Asenna lisatarvikkeet tasmallisesti kiinnikkeisiin
(katso sivu 20).

Jarjestelmd kytkeytyy pois paalta,
jarjestelmdlld ei ole virtaa

Katkaisin on lauennut ja virransy6tté on
katkennut.

| 2

|

Kytke laite takaisin paalle paakytkimelld.
Tdmad palauttaa katkaisimen.

Jos se on tehtdva toistuvasti, ota yhteytta
Leica-huoltoon.
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13.2 Dokumentoinnin lisitarvikkeiden toimintahairiot

Hairio

Syy

Korjaaminen

Videokuvat ovat epatarkkoja.

Mikroskooppia tai videosovitinta ei ole
tarkennettu tasmallisesti.

P Tarkenna tasmallisesti, ota tarvittaessa
kayttoon ristipoyta.

» Korjaa dioptria-arvot tdasmalleen
kayttoohjeessa kuvatulla tavalla.

13.3 Ohjauslaitteessa olevat virheilmoitukset

Kun ohjauslaite havaitsee virheen, keltainen “Check”-painike syttyy.

» Paina "Check”-painiketta.

Nayttoon tulee virheilmoitusten luettelo.

> Kuittaa ilmoitus valitsemalla se ja painamalla “Confirm”-painiketta.
Kun toimenpidettd odottavaa virheilmoitusta ei ole, keltainen “Check”-painike katoaa.

Viesti

Syy

Korjaaminen

“Check lamp 1/2”

Lamppu 1/2 on viallinen.

» Tarkista leikkauksen jalkeen viallinen
lamppu 1/2 ja vaihda.

"Lamp 1/2 not sufficient for blue light (FL400)”

Lampun 1/2 valaistusteho heikkenee

» Vaihda lamppu 1/2

“Lamp 1/2 not sufficient for white light”

Lampun 1/2 valaistusteho heikkenee

» Vaihda lamppu 1/2

"Device not available”

Liitantdkaapeli on irronnut tai on viallinen.

» Tarkista vastaavan liitdntakaapelin
kiinnitys ja toiminta.
> Kaanny Leican edustajan puoleen.

“No connection to Docu System”

Liitantdkaapeli on irronnut tai on viallinen.

» Tarkista vastaavan liitantakaapelin
kiinnitys ja toiminta.
P Kaanny Leican edustajan puoleen.

"Rear load too great!”

Kaytossa olevia lisatarvikkeita ei voi
tasapainottaa.

» Véhennd optiikan kannattimen takaosan
painoa.

"Front load too high!”

Kaytossa olevia lisatarvikkeita ei voi
tasapainottaa.

P Vahenna optiikan kannattimen etuosan
painoa.

"Left hand side load too high!”

Kaytossa olevia lisatarvikkeita ei voi
tasapainottaa.

» Véhennd optiikan kannattimen vasemman
puolen painoa.

"Right hand side load too high!”

Kaytossa olevia lisatarvikkeita ei voi
tasapainottaa.

P Vahennd optiikan kannattimen oikean
puolen painoa.

"lllumination unit not closed”

Valaisinyksikon luukkua ei ole suljettu.
[llumination on/off -painikkeen valo vilkkuu.

P Sulje valaisinyksikdn luukku ja lukitse
kiertonupilla.

"Luxmeter is defective”

P Kaanny Leican edustajan puoleen.

"Microscope device controller
not available”

» Kaanny Leican edustajan puoleen.
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14 Tekniset tiedot

14.1 Sahkotiedot

Verkkoliitanta

1200 VA

Leica M530 OHX 100-240 V~ 50/60 Hz
Integroitu katkaisin
Suojalasi Luokka 1

14.2 Leica M530

14.2.1 Mikroskoopin ominaisuudet

14.2.2 Optiset tiedot

Zoom-suurennus Tyoskentelyetaisyys
binokulaaritubukset 225 mm 600 mm
polttovalilla 162,66 Mgt FoVImml My, FoV[mm]
vahint. 1,60 114,5 0,80 2304
Okulaari 8,3x
enint. 9,6 19,1 4,8 38,4
vahint. 1,92 109,3 0,96 2199
Okulaari 10x
enint. 1,5 18,2 5,7 36,7
vahint. 2,40 88,5 1,19 178,0
Okulaari 12,5x
enint. 14,4 14,7 7,2 29,7

Suurennus 6:1zoomaus, moottorikdyttdinen
Objektiivi/ 225-600 mm, moottorikdyttdinen . Tydskentelyetiisyys
tyoskentelyetaisyys monifokaalilinssi, jatkuvasti saddettévissa; LR UL
manuaalinen saatomahdollisuus binoku|aal’itubukset 225 mm 600 mm
i ) I polttovalilla f170,0
Okulaarit Laajakulmaokulaarit silmalasien kayttdjille Mot FoVImm]  Mgoe FoV[mm]
8’3Xf 10 !a 12,5% dioptria-arvojen sddto vahint. 1,68 109,4 0,83 220,2
+5 diopteriasetukset; Okulaari 8,3x
saddettava silmasuppilo enint. 10,1 18,2 5,0 36,7
Valaistus Mikrokirurgiaan soveltuva valaisujdrjestelmg; véhint. 2,01 104,4 1,0 210,2
valaisukentan halkaisijan portaaton sitd, Okulaari 10x :
kellomainen valon jakautuminen. enint. 12 174 6,0 35,0
K|rkl.(auden jatkuva saately varilampatilan ollessa vahint. 2,51 84,5 1,25 170,1
tasainen Okulaari 12,5x
. - R . < enint. 151 141 75 28,35
Autolris Sisdanrakennettu zoomista riippuva valaisukentan
halkaisija, yliohjaus ja nollaustoiminto Mot Kokonaissuurennus
Padvalaisin Suurtehoksenonlamppu 400 W, FoV Nakblenttd
valokuitukaapelin kautta Edelld mainitut arvot siséltavét toleranssin, joka on 5%
Varalamppu 400 W ksenonlamppu redundanssilla . . .
suurjanniteosalla Binokulaaritu- Polttovali Tuotenro
bus
BrightCare Plus Turvatoiminto, jolla kirkkautta rajoitetaan .
tydskentelyetaisyyden mukaan TyyppiA £162.66 10447701, 10446575, 10448088,
sisadnrakennetun luksimittarin saatama 10446574, 10446587, 10446618
SpeedSpot Tarkennuksen laserapuviline mikroskoopin Tyyppi B £170.0 10446797, 10448159, 10448217

nopeaan ja tarkkaan paikoitukseen

Laser Luokka 2
Aaltopituus 635 nm
Optinenteho  <1mW

14.2.3 Valittavissa olevat vaihtoehdot

Leica M530 ja paallyslevy

Hienotarkennus Takaosan avustajan kaytettavissa Leica FL400 Leica FL400 -tarkastelusuodatinmoduuli
Suurennuksen 1,4% Leica FL800 (PAL) Leica FL800 -tarkastelusuodatinmoduuli
laajentaja Leica FL800 (NTSC)
[R-tunnistin Leica HD C100:n kauko-ohjaukseen
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Leica M530, jossa IVA530

Leica M530, jossa IVA530

[VA530

Taydellinen stereokuva paakirurgille
Puolistereokuva kahdelle sivuavustajalle
C-mount-liittymd kameralle (HD tai SD)

Leica M530, jossa ULT530

Sisadnrakennettu
videosovitin

ulkoisen G-mount-videokameran kiinnittamiseen,
mieluiten tunnistinkoolla 1/3”

FusionOptics

syvatarkkuuden lisadmiseen
paakirurgille

Sisadnrakennettu

paakirurgin binokulaarille

360° kierrettava
ULT530 Téydellinen stereokuva paakirurgille ja takaosan sovitin
avustajalle
Puolistereokuva kahdelle sivuavustajalle Sivuavustaja Valittavissa, vasen tai oikea
VLzaI!nnillseau(;glsaanrakennettu HD-kamera Valon jakautuminen 67 % kirurgille
(Leica ) 23 % sivuavustajalle
Leica FL800 ULT ULT ja Leica FL80O -toiminto 10 % Gmount-portille
Leica GLOW800 ULT ja GLOW800-toiminto
Leica FL400, M530  Leica FL400 -tarkastelusuodatinmoduuli Leica M530, jossa ULT530
Leica FL560, M530  Leica FL560 -tarkastelusuodatinmoduuli Sisddanrakennettu  Leica HD C100, sisdanrakennettu 1/2.8”
k akyvall iivinen 1-siru CMOS (valinnai
Leica FL400/ Leica FL400/FL560 -tarkastelusuodatinmoduuli Vgln;ﬁ;a nakyvafle  progressiivinen t=siru (valinnainen)
FL560, M530

14.2.4 Leica M530 -mikroskoopin kannatin

Kiertoalue

540°

Lateraalinen kallis-
tus

50° vasemmalle / 50° oikealle

FusionOptics

syvatarkkuuden lisaamiseen
paakirurgille ja takaosan avustajalle

Manuaalinen hieno-
tarkennus

takaosan avustajalle, =5 Dpt

Sisaanrakennettu
360° kierrettava
sovitin

pdakirurgin ja takaosan avustajan binokulaarille

Kallistusalue

—30/+120°

XY-nopeus

Zoomiin yhdistetty XY-nopeus

Tasapainotus

A-, B- ja G-akselit taysin automaattisia,
jokainen korjattavissa manuaalisesti

Valon jakautuminen

50 % paakirurgille

avustajat kytkettavissa:

joko 15 % sivuavustajalle

tai 30 % takaosan avustajalle

Kayttd

Leica CaptiView asennettavaksi Leica M530:n ja
ULT530:n véliin

Jarrut 1jarru A/B-akselille
1jarru C-akselille
Osoitin LED fluoresenssitilan tilaa varten
LED videonauhoituksen tilaa varten
IR-tunnistin ulkoisen Leica HD C100 -kameran

kauko-ohjaukseen
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Leica M530 ja Leica FL800 ULT

Sisadnrakennettu
kamera nakyvalle
valolle

Leica HD €100, sisadnrakennettu 1/2.8”
progressiivinen 1-siru CMOS (valinnainen)

Kamera herkka, sisadnrakennettu IR-videokamera ja
1/2" CCD
FL800- sisaanrakennettu

tarkastelusuodatin

FusionOptics

syvatarkkuuden lisadmiseen
paakirurgille ja vastakkaiselle avustajalle

Leica M530 ja Leica FL400, M530 / Leica FL560, M530 ja
Leica FL800 ULT

Leica HD €100, sisadnrakennettu 1/2,8”
progressiivinen 1-siru CMOS (valinnainen)

Sisadnrakennettu
kamera nakyvalle
valolle

FL400/FL560-
tarkastelusuodatin

sisaanrakennettu

Manuaalinen
hienotarkennus

+5 Dpt, takaosan avustajalle

FusionOptics syvatarkkuuden lisaamiseen
paakirurgille ja vastakkaiselle avustajalle
Manuaalinen +5 Dpt, vastakkaiselle avustajalle

hienotarkennus

Sisadnrakennettu
360° kierrettava
sovitin

paakirurgin ja takaosan avustajan binokulaarille

Sisadnrakennettu
360° kierrettava
sovitin

paakirurgin ja vastakkaisen avustajan binokulaari

Valon jakautuminen

50 % padkirurgille

avustajat kytkettdvissa:

joko 15 % sivuavustajalle

tai 30 % takaosan avustajalle

Valon jakautuminen 50 % péakirurgille
avustajat kytkettavissa:
joko 15 % lateraaliselle avustajalle
tai 30 % vastakkaiselle avustajalle

Kaytto

Leica CaptiView, joka asennetaan Leica M530:n ja
FL800 ULT:n véliin

Kaytto Leica CaptiView, joka asennetaan Leica FL400:n/

Leica FL560:n (M530) ja Leica FL800 ULT:n vdliin

Leica M530, jossa GLOW800

Kameran kuvan koko suhteessa nakokenttaan

Sisaanrakennettu 2 x 1/1,2" CMOS
kamera ndkyvalle

valolle

Kamera IR 1/1,2"” CMOS
GLOW800- sisddnrakennettu

tarkastelusuodatin

FusionOptics

syvatarkkuuden lisaamiseen
paakirurgille ja vastakkaiselle avustajalle

- Kamera nakyvalle
valolle

« Leica FL800 ULT
NIR-kamera

Nakdokentta

Kameran kuvan koko

Nakokentta

Manuaalinen
hienotarkennus

+5 Dpt, takaosan avustajalle

Sisadnrakennettu
360° kierrettava
sovitin

paakirurgin ja takaosan avustajan binokulaarille

Kuva ndyttad kameran kuvan koon suhteessa nakokenttdan
visuaaliselle videokameralle ja Leica FL800 ULT NIR -kame-
ralle. Huomaa, etta dokumentointijarjestelma ei kata nako-
kenttda kokonaan.

Valon jakautuminen

50 % paakirurgille,

avustajat kytkettavissd,

joko 15 % sivuavustajalle

tai 30 % takaosan avustajalle

Katso lisatietoja vastaavista kayttoohjeista.

Kaytto CaptiView, joka asennetaan Leica M530:n ja 1425 IGS
GLOW800:n valille Liittymd/yhteenso-  Avoin arkkitehtuuri 1GS-jarjestelmille
pivuus Pyyda tietoja Leican edustajalta.
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14.3 Leica OHX -lattiajalusta

Tyyppi

Lattiajalusta 6 sahkomagneettisella jarrulla

Alusta

690 x 690 mm, nelja 360° kdantyvaa rullaa,
joiden halkaisija 150 mm, yksi pyséakdintijarru

Tasapainotus

Auto-Balance: jalustan ja optiikan taysin
automaattinen tasapainotus

Leikkauksen
aikainen
tasapainotus

Automaattinen leikkauksen aikainen AC- ja
BC-akselien AC/BC-tasapainotus (ei kaytettavissa
Japanissa)

Lattiajalustan
ohjauslaite

Uuden sukupolven kosketuspaneeliteknologia.
Uusin elektroninen ohjaus kaikkien
moottoritoimintojen ja valaistuksen
voimakkuuden jatkuvaan hallintaan.

LCD:n avulla ndytettdva data.

Sisadnrakennettu BrightCare Plus -turvatoiminto
kirkkauden rajoittamiseen tydskentelyetdisyydesta
riippuen.

ISUS™ Intelligent Setup System.

Valikon valinta ainutlaatuisen ohjelmiston
pohjalta, joka sallii kdyttajdkohtaisen
konfiguroinnin ja siséltad automaattisen
diagnosoinnin ja kdyttajatuen.

Ohjauslaitteen
jalusta

Ohjelmistosta riippumattomat painikkeet
valaistukselle ja automaattiselle tasapainotukselle.
Valaistuksen, varavalaistuksen ja
fluoresenssitilojen osoitin.

Avoin arkkitehtuuri tuleville ohjelmiston
kehityksille.

Valonlahde

Kaksinkertainen tehokas ksenonvalaisujarjestelma
ja sisddnrakennettu lampun pikavaihdin.

Ohjauselementit

Pistoolikahva, jossa 10 toimintoa suurennukselle,
tydskentelyetdisyydelle, “kaikki jarrut” -painike
laukaisee 6 jarrua, sivuttainen nuppi laukaisee
valitut jarruyhdistelmdt, moottorikdyttdinen
sivukallistus (XY). Muut painikkeet “kaikki jarrut”
-painiketta lukuun ottamatta ovat vapaasti
kohdistettavissa.

Suukytkin esivalitun jarruyhdistelman
laukaisemiseen.

Jalkakytkin ja kdsikytkin.

Sisaanrakennettu
dokumentointi

Valmisteltu videokamerajdrjestelman ja
digitaalisen kuvausjdrjestelmdn integroimiseen.
Avoin arkkitehtuuri

Liittimet

Lukuisat sisadanrakennetut videon, IGS-
jarjestelmadn ja ohjaustiedonsiirron
litdntdmahdollisuudet. Sisdinen virtalahde
12VDC, 19 VDC, 24 VDC ja AC -liittimet

Monitorin kannatin

700 mm pitka ja taipuisa varsi 4 nivelakselilla,
valinnaisen videomonitorin kiinnittamiseen

Materiaalit

Tukeva metallirakenne

Pintakasittely Mikrobeja hylkiva pinnoite

Minimikorkeus Pysdkdintiasennossa: 1945 mm

Ulkonema Enint. 1925 mm

Kuormitus Vahint. 6,7 kg, enint. 12,2 kg mikroskoopin

pyrstorenkaan liitanndstd alkaen

Paino Noin 320 kg ilman tarvikkeita

14.4 Ympaériston olosuhteet

Kayton aikana +10°C... +40°C
+50°F ... +104 °F
Suhteell. ilmankosteus 30 % ... 95 %
[Imanpaine 800 mbar ... 1060 mbar

Sailytys —40°C... +70°C
—40°F ... +158°F
Suhteell. ilmankosteus 10 % ... 100 %
lImanpaine 500 mbar ... 1060 mbar

Kuljetus —40°C...+70°C
—40°F ... +158°F
Suhteellinen kosteus 10 % ... 100 %
[Imanpaine 500 mbar ... 1060 mbar

14.5 Taytetyt standardit

CE-vaatimustenmukaisuus

+ Ladkintalaitedirektiivi 93/42/ETY mukaan lukien muutokset.

 Luokitus: Luokka I, ladkintalaitedirektiivin liitteen IX,
sdannon 1ja saannon 12 mukaisesti.

+ Sahkokayttoiset laakintalaitteet, osa 1: Yleiset turvallisuutta
koskevat saadokset IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;
CAN/CSA-(C22.2 NO. 60601-1:14 (2014).

+ Sdhkomagneettinen yhteensopivuus
IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; I[EC 61000-3-2:n
mukaan

* Muut sovelletut yhdenmukaistetut standardit: 1EC 62366,
IEC60825-1, EN60825-1, IEC 62471, EN62471.

* Leica Microsystems (Schweiz) AG:n sislld toimivalla Medical

Division -osastolla on laadunhallintaan ja laadunvarmistukseen

liittyvdn kansainvalisen ISO 13485 -standardin mukaiset
hallintajarjestelman sertifikaatit.
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14.6 Kayttorajat

Leica M530 OHX-leikkausmikroskooppia saa kdyttda vain suljetuissa
tiloissa ja kiintedlla, tasaisella alustalla.

Leica M530 OHX ei sovellu 20 mm korkeampien kynnysten ylittami-
seen. Pakkaukseen sisaltyvaa kiilaa (1) voidaan kayttaa siirtamaan
leikkausmikroskooppi yli 20 mm korkeiden kynnysten yli.

L u

> Aseta kiila (1) kynnyksen eteen.

> Siirra leikkausmikroskooppi kynnyksen yli kuljetusasennossa
kasikahvasta tyontamalla.

lIman apuvalineitd Leica M530 OHX voidaan siirtdd enintadn 5 mm

korkeiden kynnysten yli.

HUOMAUTUS

Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin vioittuminen

kuljetuksen aikana.

» Ald koskaan kuljeta jalustaa ojennetussa asennossa.

» Ala koskaan siirré lattialla olevien kaapeleiden ylitse.

» Al siirrd jarjestelmdd kynnysten yli kallistamalla
sitd > 10° tai alueilla, joiden kaltevuus on suurempi
kuin 10°.

» Ali kallista jarjestelmaa yli 10° kulmaan, koska se voi
kaatua.
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14.7 Tasapainotettavien konfiguraatioiden painoluettelo
14.7.1 Leica M530, jossa IVA530

1 Leica, jossa IVA530
2 Leica M530 -optiikan kannatin

HUOMAUTUS

IVA530-optiikan tuhoutuminen.

» Ald kdytd zoomin videosovitinta yhdessé IVA530:113 varustetun
Leica M530:n kanssa.

Tubus 30°-150°
Suoratubus  45°tubus  Tubus 0°-180°
Kallistettu tubus

[

Suur. laaj. | |

m Kallistettu tubus

SN
T T @ Kamera I ESQ Suora tubus
—kvrw:. 5 . “T':’-\" =

P Tubus 30°-150°
LS §

o ) I 4 45° tubus
11ai 2 sivuavustajaa,

vaihdettavissa - vain yksi aktiivinen 1
i

. Putkitoiselle tarkastelijalle

— &
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Leica M530 OHX -mikroskoopin varusteet, sarjanro ............ Maksimikuormitus mikroskoopin pyrstorenkaan liitannasta alkaen: 12,2 kg
IVA530:1la varustetun Leica M530:n varusteet Asennus
Tuotenro Kuvaus Kommentti/rajoitukset Paino # Yhteensa
10448700 M Leica M530 -optiikan kannatin 2,52 kg
10448691 M IVA530 0,82 kg

M Paakirurgin binokulaaritubus  Tubusten suuntausta saatetaan
joutua saatamaan jarjestelman
tasapainottamiseksi.

10446797 S Binokulaaritubus muunn. Suositus 0,81kg
30°-150°, T, tyyppi Il L
10446587 S Suora binokulaaritubus T, 0,72 kg
tyyppi ll
10446618 S Kallistettu binokulaaritubus 45°, 0,56 kg
tyyppill
10446574 S Kallistettu binokulaaritubus T, 0,74 kg
tyyppi ll
10448088 S Binokulaaritubus muunn. 1,42 kg
0°-180°, T, tyyppi ll
10448668 0  Suurennuksen laajentaja Vain 1 kappale, vain paakirurgi ja vain 0,28 kg
binokulaaritubuksella 30°-150°
1xM Sivutarkastelu Vain vasemman tai oikean puolen
1x0 tarkastelu saa valoa samanaikaisesti
(kytkin)
10446815 S Tubus toiselle tarkastelijalle 1,26 kg
10448597 S Stereoputki 1,01 kg
M  Binokulaaritubus Jos on valittu stereoputki
stereoputkessa
10446797 S Binokulaaritubus muunn. Suositus 0,81kg
30°-150° T, tyyppi Il L
10446587 S Suora binokulaaritubus T, 0,72 kg
tyyppi ll
10446618 S Kallistettu binokulaaritubus 45°, 0,56 kg
tyyppi ll
10446574 S Kallistettu binokulaaritubus T, 0,74 kg
tyyppi ll
10448028 0  Okulaari 10x 2 okulaaria binokulaaritubusta kohti 0,10 kg
10448125 0  Okulaari 8,3x 0,10 kg
10443739 0 Okulaari 12,5x 010kg
0 Kamera Enint. 1 kamera
S CGmount-kamera Suositus: Leica HD (100 0,12 kg
V =vakiovaruste, L = lisdvaruste, Va = valinnainen varuste  jatkuu seuraavalla sivulla Kuormitus
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IVA530:113 varustetun Leica M530:n varusteet Asennus
Tuotenro Kuvaus Kommentti/rajoitukset Paino # Yhteensa
10448079 0  VYleiskayttdinen laser-sovitin
0 Laser-mikromanipulaattori
0 Lasersuodatin 0-3 kappaletta, (pad, sivu)
10448245 0  Suukytkin
10446058 0 Suojalasi 0,22 kg
0 IGS Frame 0,02 kg
Kuormitus edelliselta sivulta
Yhteensa
V = vakiovaruste, L = lisdvaruste, Va = valinnainen varuste Kuormitus
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14.7.2 Leica M530, jossa ULT530 tai Leica FL800 ULT tai GLOWS800

1 Leica M530 -optiikan kannatin

2 Leica M530, jossa Leica FL80O ULT tai GLOW800
3 Leica FL800 ULT tai GLOW800

4 Leica FL400, M530/ Leica FL560, M530

5 Leica CaptiView

HUOMAUTUS

ULT530-optiikan tuhoutuminen.
» Al4 kdyta zoomin videosovitinta yhdessa ULT530:n kanssa.

-

e T; Putki toiselle tarkastelijalle

Valinnaisesti: Sivuavustaja

Stereoputki

< /> S w Kallistettu tubus
3%
/N

U

|

§ Tubus 30°-150°

ﬁ I EE'Q Suora tubus
Tubus 30°-150°  Tubus 0°-180°
— g 45° tubus

Suurennuksen =
lagjentaja =

0]

®-{

(aptiView
Tubus 30°-150°
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Leica M530 OHX -mikroskoopin varusteet, sarjanro

Maksimikuormitus mikroskoopin pyrstorenkaan liitannasta alkaen: 12,2 kg

ULT530:11a varustetun Leica M530:n varusteet Asennus
Tuotenro Kuvaus Kommentti/rajoitukset Paino # Yhteensa
10448704 M Leica M530 -optiikan kannatin 3,5kg
10448775 S LeicaFL560, M530 0,48 kg
10448776 S Leica FL400, M530/Leica FL560, M530 0,50 kg
M Leica CaptiView 1,20 kg
M Liittyma ULT530:een
10449022 S ULT530 1,64 kg
10449023 S Leica FL800 ULT 1,76 kg
10448962 S GLOWS800 1,90 kg
M Paakirurgin binokulaaritubus Tubusten suuntausta saatetaan
joutua saatamadan jarjestelman
tasapainottamiseksi.
10446797 S Binokulaaritubus muunn. 30°-150° T, Suositus 0,81kg
tyyppi ll L
10448088 S Blnokylaarltubus muunn. 0°-180° T, Ei suositella (vinjetointi) 142kg
tyyppi ll
M Binokulaaritubus takaosan avustajalle
10446797 S Binokulaaritubus muunn. 30°-150° T, Suositus 0,81 kg
tyyppi ll L
10448088 S Binokulaaritubus muunn. 0°-180°, T,
) 1,42 kg
tyyppi ll
0 Sivutarkastelu 0, 1 tai 2 sivuavustajaa
10446815 S Tubus toiselle tarkastelijalle 1,26 kg
10448597 S Stereoputki 1,01 kg
M  Binokulaaritubus stereoputkessa Jos on valittu stereoputki
10446797 S Binokulaaritubus muunn. 30°-150°, T, Suositus 0,81kg
tyyppill L
10446587 S Suora binokulaaritubus T, tyyppi ll
10446618 S Kallistettu binokulaaritubus 45°, tyyppi ll 0,56 kg
10446574 S Kallistettu binokulaaritubus T, tyyppi ll 0,74 kg
10448668 0 Suurennuksen laajentaja Vain 1 kappale, vain padkirurgijavain 0,28 kg
binokulaaritubuksella 30°-150°
(vinjetointi)
10449016 0 Leica HD C100, ULT530
V = vakiovaruste, L = lisdvaruste, Va = valinnainen varuste jatkuu seuraavalla sivulla Kuormitus
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ULT530:1la varustetun Leica M530:n varusteet Asennus
Tuotenro Kuvaus Kommentti/rajoitukset Paino # Yhteensa
10448079 0  VYleiskayttdinen laser-sovitin
0 Laser-mikromanipulaattori
0 Lasersuodatin 0—4 kappaletta (paa, taka, sivut)
10448028 0  Okulaari 10x 2 okulaaria binokulaaritubusta kohti 0,10 kg
10448125 0  Okulaari 8,3x 0,10 kg
10443739 0  Okulaari 12,5x 0,10 kg
10448245 0  Suukytkin 0,22 kg
10446058 0 Suojalasi 0,02 kg
0 1GS Frame
Kuormitus edelliselta sivulta
Yhteensa
V = vakiovaruste, L = lisdvaruste, Va = valinnainen varuste Kuormitus

HUOMAUTUS
ULT530-optiikan tuhoutuminen.

» Ald kdytd zoomin videosovitinta yhdessd ULT530:lla varustetun
Leica M530:n kanssa.
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Sahkomagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskeva valmistajan vakuutus

15 Siahkomagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskeva
valmistajan vakuutus

n Valineiden pdastoominaisuudet tekevat valineista soveltuvia kayttoon teollisuuden alalla ja sairaaloissa (CISPR 11 luokka A).
Jos laitetta kdytetddn asuinympadristossd (vaatii tavallisesti CISPR 11 luokan B), se ei ehka tarjoa riittdvad suojaa radiotaajuisilta
viestintapalveluilta. Kdyttdjan on tarvittaessa ryhdyttava korjaaviin toimenpiteisiin, joihin kuuluvat esimerkiksi laitteen
sijoittaminen toiseen paikkaan tai sen suuntaaminen uudelleen.

n Tama “Ohjeistus ja valmistajan vakuutus ” -asiakirja perustuu EN 60601-1-2 -standardiin.

15.1 Taulukko 1 EN 60601-1-2 -standardista

Ohjeistus ja valmistajan vakuutus — sahkomagneettiset paastot

Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopit on tarkoitettu kaytettavaksi alla mainitussa ymparistossa.
Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin asiakkaan tai kdyttdjan tulee varmistaa, ettd laitetta kdytetdan tamankaltaisessa ymparistossa.

Paastotesti Yhteensopivuus| Sdahkdomagneettinen ymparisto — ohjeistus

RF-padstot, CISPR 11 Ryhma 1 Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppi kdyttda
radiotaajuusenergiaa ainoastaan sisdisiin toimintoihinsa.
Laitteen RF-pddstot ovat sen vuoksi hyvin véhaisia
eivdtkd ne todenndkdisesti aiheuta hdiridita ldhelld
oleviin elektronisiin laitteisiin.

Johtuvat pdastot, CISPR 11 Luokka A Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppi on tarkoitettu
kaytettdvaksi laitoksissa (ei asuintiloissa), jotka on liitetty
suoraan julkiseen sahkoverkkoon, josta myds asuintiloina
kaytetyt rakennukset saavat jannitteensa.

Harmoniset padstot [EC 61000-3-2-standardin mukaisesti Luokka A

Jannitteenvaihtelut ja vdlkyntd IEC 61000-3-3-standardin mukaisesti | Vastaa
vaatimuksia
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15.2 Taulukko 2 EN 60601-1-2 -standardista

Ohjeistus ja valmistajan vakuutus — sahkomagneettinen héirionsieto

Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopit on tarkoitettu kaytettavaksi alla mainitussa ymparistossa.

Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin asiakkaan tai kayttdjan tulee varmistaa, ettd laitetta kaytetaan tdméankaltaisessa ymparistossa.

Kun Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppi altistuu jollekin seuraavista hdiridistd, seuraavia ilmiditd voi olla havaittavissa:
- vilkuntaa/kohinaa HD-monitorissa

- katkoksia HD-monitorissa

Milld@n edelld mainituista ilmidista ei ole vaikutusta Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin olennaiseen suorituskykyyn ja tehokkuuteen.
Odotettavissa ei ole kohtuutonta riskia kayttajalle, potilaalle tai ymparistolle.

Hairionsietotesti IEC 60601 -testaustaso Yhteensopivuustaso Sahkomagneettinen ymparisto —
ohjeistus
Staattisen sahkon + 8 kV kontaktipurkaus + 8 kV kontaktipurkaus Lattian tulisi olla puuta, betonia tai keraamista

purkautuminen (ESD),
IEC 61000-4-2

+ 15 kV ilmapurkaus

+ 15 kV ilmapurkaus

laattaa. Jos lattiat on pinnoitettu synteettisella
materiaalilla, suhteellisen ilmankosteuden on
oltava ainakin 30 %.

Nopea sahkdinen
transientti/purske,
IEC61000-4-4

+ 2 kV verkkovirtajohdoille
=+ 1kV tulo- ja lahtdjohdoille

+ 2 kV verkkovirtajohdoille
=+ 1kV tulo- ja ldhtdjohdoille

Sahkoverkkovirran tulisi olla laadultaan
liikehuoneisto- tai sairaalakdyttoon sopivaa.

Ylijanniteaalto,
IEC 61000-4-5

+ 1kV differentiaalimuoto

+ 2 kV yhteismuoto

+ 1kV differentiaalimuoto

+ 2 kV yhteismuoto

Sahkoverkkovirran tulisi olla laadultaan
liikehuoneisto- tai sairaalakdyttoon sopivaa.

Syottojannitteen
jannitekuopat,

<5% U 1 (>95 % kuoppa U :ssd)
' jakson ajan

70% Ut 25/30 jaksoa

Sahkoverkkovirran tulisi olla laadultaan
liikehuoneisto- tai sairaalakdyttoon sopivaa.

lyhytaikaiset katkokset ja 40% Ut 10/12 jaksoa Kun 5% Ut -katkoksia esiintyy viiden sekunnin
vaihtelut IEC61000-4-11 | 40 % Uy (60 % kuoppa Uy:ssd) ajan, Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin
5 jakson ajan 40% Ut 5/6 jaksoa toiminta lakkaa ja kdynnistyy jdlleen
automaattisesti. Kayttaja voi palauttaa sen
70 % U7 (30 % kuoppa Uy:ssd) 0%Ur 0,5/0,5jaksoa takaisin tilaan, jossa se oli aikaisemmin.
25 jakson ajan Jos Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin
0%Uy  1/1jaksoa kdyttaja vaatii, ettd mikroskoopin toiminnot
< 5% Ut (>95 % kuoppa Uy:ssd) jatkuvat myos sahkokatkojen aikana, on
5Vaajan 0%Ur  250/300 jaksoa suositeltavaa jarjestaa Leica M530 OHX
-leikkausmikroskoopin virransaanti
keskeytymattomadsta virtaldhteesta tai akusta.
Virran taajuuden 3A/m 30A/m
(50/60 Hz)
magneettikentat,
IEC 61000-4-8
Huomautus UT tarkoittaa vaihtovirtajannitettd ennen testaustasoon siirtymista.
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15.3 Taulukko 4 EN 60601-1-2 -standardista

Suositeltava valimatka siirrettavien ja kannettavien suurtaajuusviestintalaitteiden
ja Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin valilla

Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppi on tarkoitettu kaytettavaksi sellaisessa sahkomagneettisessa ymparistossd, jonka ympdristoon sateilevid
radiotaajuushdiridita valvotaan. Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin asiakas tai kdyttdjd voi auttaa estimaan sahkdmagneettisia hdirioita
sdilyttamalld alla olevan suosituksen mukaisen minimietdisyyden radiotaajuista sateilyd kdyttavien kannettavien ja siirrettavien viestintalaitteiden
(Iahettimet) ja Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin vdlilld viestintalaitteen maksimitehon mukaisesti.

Erotusetdisyys lahettimen taajuuden mukaan (m)
Lahettimen nimellinen maksi- 150 kHz - enint. 80 MHz 80 MHz - enint. 800 MHz 800 MHz - enint. 2,5 GHz
mildhtoteho W d=2,4+P (m) d=2,4/P(m) d=2,4+/P(m)
0,01 0,24 0,24 0,24
0,1 0,8 0,8 0,8
1 2,4 2,4 2,4
10 8,0 8,0 8,0
100 24,0 24,0 24,0

Jos lahettimen nimellistd maksimildahtdtehoa ei loydy edelld olevasta taulukosta, suositeltava erotusetdisyys d metreina (m) voidaan maarittaa
kdyttaen ldhettimen taajuuden laskennassa kaytettavaa yhtdlod, jossa P on ldhettimen valmistajan ilmoittama lahettimen maksimildhtéteho
watteina (W).

Huomautus 1: Nama ohjeet eivat valttamatta pade kaikissa tilanteissa. Sahkomagneettisen kentdn etenemiseen vaikuttavat rakenteiden,
esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.

n Jos kdytetdan muita kuin tdssa ilmoitettuja lisatarvikkeita tai muita johtoja tai muita kuin Leica M530 OHX -leikkausmikroskoopin
valmistajan sallimia lisatarvikkeita tai johtoja, seurauksena voi olla hairiopadstojen lisaantyminen tai hairionsiedon heikkeneminen.

n Leica M530 OHX -leikkausmikroskooppia ei saa sijoittaa muiden laitteiden valittomadn laheisyyteen. Jos laitetta on kdytettava
muiden laitteiden lahelld, sitd tulee tarkkailla, jotta sen mdardysten mukainen kaytto kyseisessa paikassa voidaan varmistaa.
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16 Liite

16.1 Tarkistusluettelo, ennen leikkausta

POtIlAS bbb b a st h et s et bbbt a et et bbbt aae
KITURGE ettt sttt stttk 4 ek d s sk o4 bt s A bkt st a e b b et st a e s ek et et e s s bt ea e neae bt ebens
PAIVAIMEAIE oottt sttt b st bbb st st bbbt bbb se et eb bbbt s et b et b e b taeae
Vaihe Menettely Tiedot Tarkistettu/allekirjoitus
1 Optisten lisatarvikkeiden > Tarkista, etta tubukset, okulaarit ja mahdollisesti

puhdistus kdytettavat dokumentoinnin lisatarvikkeet ovat puhtaita.

» Poista poly ja lika.

2 Lisatarvikkeiden asennus > Lukitse Leica M530 OHX ja kiinnita mikroskooppiin kaikki

tarvittavat lisatarvikkeet (katso sivu 20).

> Paikoita kahvat haluamallasi tavalla.

Liitd tarvittaessa suukytkin ja/tai jalkapoljin.

» Tarkasta monitorissa nakyva kameran kuva ja kohdista
tarvittaessa.

> Tarkista, etta kaikki varusteet ovat oikeilla paikoillaan
(kaikki suojukset kiinnitetty, ovet suljettu).

v

3 Tubussdadon tarkistus Tarkista valitun kdyttdjan tubus- ja okulaarisaato.

4 Toimintatarkastus Tarkista valokuitukaapelin liitanta optiikan kannattimeen.
Liita virtajohto.

Kytke mikroskooppiin virta.

Kytke valaistus ohjauslaitteessa.

Jatd valaistus paalle vahintadan 5 minuutiksi.

Tarkista lampun historia ja varmista, etta jaljelld oleva
kayttoika riittaa suunnitellulle leikkaukselle.

Vaihda vialliset lamput ennen leikkausta.

Testaa kaikki kahvojen ja jalkakytkimen toiminnot.

» Tarkista valitun kdyttdjan kdyttdjaasetukset

ohjauslaitteessa.

VvyVvVvVVYyYVY |V
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5 Tasapainotus » Tasapainota Leica M530 OHX (katso sivu 22).
» Paina kahvan "kaikki jarrut” -painiketta ja tarkista
tasapainotus.

6 Steriiliys » Kiinnita steriilit komponentit ja tarvittaessa steriili suojus
(katso sivu 28).
> Toista tasapainotus.

7 Paikoittaminen leikkauspoytadan » Paikoita Leica M530 OHX leikkauspdytdan tarvittavalla
tavalla ja lukitse jalkajarru (katso sivu 27).
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